Cucrema iMnnanTartis Astra Tech Implant System?®

KepiBHMIITBO 3 MPOBEICHHS
XIpYPT1YHUX TPOLEAYP

CucrteMa IMnAaHTaTIB
Astra Tech Implant System® EV
Wy Dentsply
Sirona



[IpocToTa 0€3 KOMIIPOMICiB

B ocHoBi dinocodii cucremu immnanrariB Astra Tech Implant

System EV nexuts cnetudivnnii miaxin «crown-downy

3 ypaxyBaHHSM psIy IPUPOAHIX 3yOiB, IO MiATPIMYETHCS IHTYITHBHO-
3pO3YMIUIHM Xipypri4HHM IIPOTOKOJIOM i IPOCTUM OPTOHEAUIHHM
pabourM mporecoM Aisl O1TbIIOT BIEBHEHOCTI 1

3aJJOBIILHOTO PE3YJIbTATy BCIX YYACHHUKIB MPOIECY JTIKYBaHHS.

B Pi3HOMaHITHI KOHCTPYKIIii iIMIUTaHTATIB, B TOMY YHCIIi
psiMi, KOHIYHI, CKOILIEHI, KOPOTKi, BY3bKIIlIUPOKi, 3 BAKOPUCTAH HSIM OHOTO
€1 MHOT0 XipypriyHOro Habopy;

W THYYKi IPOTOKOJIM CBEPUTIHHS, 1110 3a0e311euy0Th HeOOXiJHY NepBUHHY
CTabiIBHICTB;

W pecTaBpaliiiHi KOMIIOHEHTH, B TOMY YUCITIKPYTJIIITPUKYTHI, MIATPUMYIOTh

(opMyBaHHS M'SKUX TKaHUH;

B yHiKanbHUH iHTepdeiic 3 yCTaHOBKOIO
HaCTyIIHUX KOMITOHEHTIB TiJIbKU B TOJIOKEHH]1: - MAaKCUMAaJIbHO
iH,ZlI/IBiLLyaJ'IBOBaI-ﬂQi{MMeHTiB Atlantis;
- a BTOMaTHYHE HATPABIICHHS KOMIIOHEHTIB IS 3HATTS BiAOUTKIB, U TOYHOI
MTOCA/IKU SIKMX JJOCTATHBO OJHIET PYKH.

OCHOBOIO [JaHOTO €TaIly PO3BUTKY 3aIUIIAETHCS YHIKAIBHHI KOMILIEKC
GioHanpasneHHs Astra Tech Implant System BioManagement Complex, st sxkux
JIOKYMEHTAJILHO MiITBEPAXKEH] JOBIOTPUBAJIl €CTETUUHI Pe3yJIbTaTHi 30epeKeHHs
PIBHS KICTKH B 00J1aCT] IIMIAKY IMIUIAHTATY.



Cucrtema immiantatiB Astra Tech Implant System®

3mict

BBejieHHs: cucrema immianTaris Astra Tech Implant System® EV

TIpoTokonceepainHs 1 KIacupikaisaKiCTKH
ACOPTUMEHT IMITJTAHTATIB

Po3mipu iMmranTatiB / monoxeHHs 3y0iB

3'eqnadHs 3 a0aTMEHTOM
Konnermis Habopy

Komsopose MapkyBaHHS

[ImanyBaHHS JTiKyBaHHS

Joomneparmiiini nmpouexypu

Kniniune 3acTocyBaHHA

[ligroTyBaHHs JIyHKH TS IMITIAHTATY

Orysin XipyprivHuX KOMIIOHEHTIB Ta iHCTPYMEHTIB

VYnakoBKa iMIUIaHTaTy Ta pO3MaKyBaHHs IMIUIaHTATy

IIpoTokon cBepmTiHHS

Postmpennii mpoTOKOI CB € pUTiHHS

IlixroTyBaHHS OCTEOTOMIYHOTO OTBIpY

IToxpoxoBuii onyc BCTAaHOBIEHHS IMILIAaHTATY
OpnHoeTanmHu# XipypridHuil MPOTOKOI
JIBoXeTanmHu# XipypriqHui MPOTOKOI

[ToxpokoBHii ONTUC BCTAHOBIICHHS IMIIAHTATY, 6 MM

JIMHaMOMETPUYHHUH KIIFOY: XipypridHe BTpyYaHHS

PexomennoBani 3ycuns dikcarii

OuuIIeHHsI Ta CTEPHITI3aILis

[aHunin nocibHUK Npu3HayYeHo Ans nikapis, siki NPoLWn xoya 6 6a3oBe XipypriyHe cTalioHapHe HaBYaHHS
AeHTanbHol imnnaxTauii. Nlikapi NoBMHHI NOCTINHO nigBWLYyBaTK KBanidikaLito i 6yTu B Kypci OCTaHHix

TeHAEeHLUIN | MeToziB nikyBaHHs B cdpepi AeHTanbHoI iMnnaHTonorii.
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[aHi Bupo6u MoxXyTb ByTV HE MOrOAXKEHI 3 perynioloyMMmU opraHamu / npogaeatucs / MaTtv niLeHsii He Ha BCix

pvHkax. 3a iHdopMmaLlieto Npo NOTOYHWI aCOPTUMEHTI | HasiBHICTb BMpOGiB 3BepTanTecs B MicLieBe

npeacTaBHMLTBO kKomnanii Dentsply Sirona.

[ins noninweHHa YuTaHHs gokymeHTa koMmnanis Dentsply Sirona He Bukopuctosye cumsonn ® i ™ B
ocHOBHOMY TekcTi. MNpoTe komnaHis Dentsply Sirona He BiAMOBNSIETLCA Bif CBOIX NpaB Ha

TOBApHIi 3HaKW, i el OKYMEHT He Moxe ByTu BUTNyMayeHuin iHakwe.
IntocTpauii BMpo6iB HaBeaeHi He B macLuTabi.



BBeaeHHSA

[IpoToKOa CBEpTIHHS

[inbHicTh 1 OpieHTaLlis TPaOEKyJl Iy04YacToi KICTKU PO3PI3HSIOTHCS B 3aJICKHOCTI
BiJl IarieHTa i KOHKPETHOI IIITHKY KicTkH. Yepes i BIMIHHOCTI omip Ipu
[IOJIrOTYBaHHI JIYHKH IMIUTAHTATY 1 BCTAHOBJICHHI IMIUTAHTATy MOE CIIPHMATHCS
10 pizHOMy. MapriHajabpHa KOPTHKaJIbHA KiCTKa, SIK IPAaBHIIO, OJHOPIAHA, aje
MOJK€e BIIPi3HATHCS IO TOBIINHI, [0 BUMAarae 000B'sI3KOBOI0 BUKOPHCTaHHS
aIAITUBHOTO METOAY MpEMnapyBaHHsI.

&

Po3pobiieHo yHiKaIbHUIT MPOTOKOJ CBEPUTIHHS,
1mo3abesnedye3arpeOyBaHyepBUHHY CTabUIbHICTHIMILIAHTATY. Y HOrOOCHOBI TO‘:{;‘:‘;?’&Z‘?;‘;H;MM)
JIE)KUTH CTPATETis MATPUMKH IMIUIAHTATY aliKaIbHOI KiCTKOO MPH HAsSBHOCTL
[M0Ka3aHHbI10CIa0JICHHAKOHTAKTYBEPXIBKU3KICTKOIO, SKIIOTAKAIII ITPHMKaHE
nependadeHa.

I'y6uara kicTka

VKICTIi3 HHU3bKOI IIUTBHOCTTIONOKA3aHOIIOCTAITHEOCTCOTOMIYHE  YTBOPCHHS,
103a0e3nedy€eniITpUMKYIMIUIaHTaTyaliKajlbHOI  KicTKio.  BiHmmxBumaakax
amikajgbHy YaCTHHY OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY MOKHA PO3IIMPHUTH 3a JIOIIOMOIOIO
ceepana V abocsepmna X. IlpuBuxopucranHicBepmia X TaKOXBiIOyBaeTbes
PO3ILIUPEHHAOCTEOTOMIYHOIOOTBOPYBOOIACTITIIAIMILIIAHTATY, LIONOKa3aHe TBepsia KOpTHKaNbHA
MPUOUTBIIIIIIBHIAKICTIN, HAPHKIIAABHIDKHIMIIENEri. KicTka

G

ACOPTUMEHT IMILIAHTATIB

ImmnanTatnOsseoSpeed EV noctynHiBImImpokomMyaianasoH,i ¢opM aiaMeTpisi
JIOBYKUH JUISBCIXIIOKa3aHb,B TOMYYHCIII/UIS CUTYaIliil 300MeKEHUM

OsseoSpeed® EV

Koniunuit

JOCTYTTHEM ~ IIPOCTOPOM i (a00)KiNbKiCTIOKICTKOBOT
TKaHHUHU.

A ¢
il

KoxxHOMYpOo3Mipy 3'eHaHHSIIMIUIAaHTATyl OAaTMEHTY € BiANOBITHUI =
CBIHKOJIIP,AKHIl OCTIOBHO 3aCTOCOBYETHCS 10 BCHX KOMIIOHCHTIB —]

CHCTEMM,AKIMOXKYTb  GyTHiZEHTH(IKOBaHi 32 CHMBOJIBLHHM Ta ‘=’
KOJIbOPOBHM ~ MapKyBaHHSIM

@ 3,0 2 3,6 D 4,2 24,8 25,4
3.0 m
3eneHnit Dione- JKosruit Tony6wuii Kopnu-
TOBHI HeBHUit

OsseoSpeed® Profile EV OsseoSpeed® Profile EV
JonatkoBy iHdpopmariro po immiantata OsseoSpeed Pro fi le EV nuButHCs B Ipsmuit Kowiunmii
kepiBHULTBIiMIIIaHTaTiB OsseoSpeed Pro file EV i karanosi npoayxkuii
OsseoSpeed Pro file EV.
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KosTuit Tony6uii



Po3Mipu iMIU1aHTaTIB /
MOJIOKEHHS 3yO0IB

Bocuogidinocodii cucremuimmiantaris AstraTech Implant
System EV nexuTb cneumndivyHmi nigxig «crown-down» 3
ypaxyBaHHAM sy IPHPOJHUX 3yOiB, MiATPUMYBaHUH
IHTYITHBHO 3p0O3yMUINM XipypriYHHM IPOTOKOJIOM i MPOCTHM
OPTOIETMYHUM POOOUYHM MTPOLIECOM.

Mpw 3amiHi 3y6iB HeobXxiAHO BpaxoByBaTh psf, pakTopiB: HEOOXIAHWIA CTyniHb
NiATPUMKM OCTaTOYHOI pecTaBpalii NEBHOMY MOSIOXKEHHi, 3aro€HHS M'SIKUX
TKaHWH, Oun3ainH i po3mip iMnnaHTaris. Ha intocTpauii
npiBegeHMpekomeHayeMue po3Mipy iMMnnaHTaTiB 3aneXxHo OTEeCTeCTBEHHMX
3y6iB 3a yMOBM HasiBHOCTi JOCTaTHLOrO 06'eMakoCTHOM TKaHWHW | NpocTopy 3
ypaxyBaHHAM npunernux 3y6is.

BBeaeHve

3'eqHaHHA IMILUIaHTATA
Ta abaTMeHTa

ImmianTar OsseoSpeedEV BonozieyHikanbHUM 3'€THAHHSIM, SIKE

3a0e3medye BCTAHOBJICHHsI OPTOIEINYHIX KOHCTPYKIIN 1 KOMIIOHEHTIB,
HAIPUKJIa]] MAKCUMAJIbHO 1H/IMBiTyanizoBaHuX abaTMeHTiB Atlantis, TiIbKU B
onHOMY moJoxeHHi.Jlanuii intepdeiic Takoxk 3abe3neuye THYYKICTh 3a
paxyHOK iHJeKcalil cTaHIapTHUX a0aTMEHTIB B IIECTH MOJIOXKEHHSX, TPH
oMy abaTMeHTH Oe3 iHJeKcalil MOXKYTh BCTAHOBIIIOBATUCS B OY/1b-SIKOMY
KyTOBOMY TOJIOXKCHHI.

OsseoSpeed EV

BapianTtu BcTaHOBJICHHS abaTMEHTa

[ J
Tinbpku B OJHOMY HOJIOKCHH1
MakcumanbHoinauBinyamisosaniabarmentn  Atlantis
MOXYTb OyTH
BCTaHOBJICH] TUIBKMBOJHOMY TOJIOKEHHI.
[IicTh MOMOKCHHD ° ®
TunexkcoBani abaTMEHTH MOXYTb OyTH BCTaHOBIICHI
B IIICTHOX IOJO0XKEHHIX
[ ] ®
[} o

be3 ingexcamii
HeinnekcoBani abaTMEHTH MOXYTh OyTH
BCTaHOBJICHI B Oy/Ib IKOMY KyTOBOMY IIOJIOXKEHH1



Beenenns

Konnemntiist Habopy

Po3zki1agKOMIIOHEHTIBHAOOPYPO3MIIICHITAKUMINHOM, 100
XipypryOynoMakCcHManbHO3py4HOITI9acycieioneparii. 3aBasku
0co0NUBOMY JM3aliHy HaOOpY TyMOBI BTYIKH IS (iKCAIUi CBEPAT
TalHCTPYMEHTIBHEMOTPiOHI, III03HAYHOITOJIETIIYEMPOLIEC

OYHUCTKH.

PosknaakanapyKoBaHaHaHAKIAIMI, SKa(iKCYETHCIHAOCHOBI
Habopy. LlepileHHA1a€MOKINBICThaJANITYBATHCKIAHAO0PYY
BI/IMIOBITHOCTI3 iHAWBIyaJIbHUMHUIIOTPEOAMH.

JlorikaHanoBHEHHs HabOpy

Benukuit Habip 3 KOILOPOBHM MapKyBaHHSAM HAIlOBHEHHUH CHCTEMOIO
MapKyBaHHAMCBEPA, 100a3y€ThCAHAHKIETIPUBEACHUX
npuHiunax. LscucremasabesneuyenpocreraeekTHBHE
BUKOPUCTaHHACBEP.UT B IPOIOBXKBCIET onepartii.

m CeepanayisnpenapyBaHHATy0uaTOIKICTKI
3aMapKOBaHi B OLMUI KOJIp Ta BiAMi4eHI HOMEpaMH
cBepu1 1-6 Ha CTepKHI cBepuIa.

= C Bepu1auIs1000BsA3KOBOrONpenapyBaHHs

Kpuika

Hakaaaka

HaGopy = l . .
Raxacr o [ WL R e

OcHoBa

KOPTHKAJIbHOI KICTKH MaloTh KOJIbOPOBE MAapKyBaHHS BiMOBIIHO
iMIUTaHTaTaMiMapKoBaHIOYKBOIO A 260 B yBumagxynpsaMux

iMIIaHTaTiBTaOyKBaMu

A/B y BUnaJKy KOHIYHUX IMIUIaHTATIB.

m CBepuiauisioc1abIeHHS T ATPUMKHAITIKATbHOT

KICTKH Ta PO3IIMPEHHSI OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY MAIOTh KOJIbOPOBE
MapKyBaHHSBIIMOBIAHOIMIUIAHTATAMIIIOMapKOBaHIOyKBOKW V

abo X.

m O KkpiMMapKyBaHHSAAIaMETPYHACTEPKHIX

cBeput € nuhpy abo GyKBY JUTA MOJIETIICHHS ieHTudikamii Ta

nomryky indopmarrii.

[IpenapyBanus
ry6uaroi KicTkn

IpenapyBanns IpenapyBanHs KOPTHKAIBLHOT
KOPTHKAJIBHOI KICTKA KicTKH [penapysauus
— npsMi iMIIaHTaTH —KOHi4Hi IMILIaHTaTH ry6uarToi KicTku

g




BBeaeHHSA
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EV 6yapskoinoBKHHUTAKOHCTPYKIIii,B TOMYYHCIT
OsseoSpeed Profile EV, Haii6inbludacto 3aTpedyBaHux
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[lizXoauTs 1 OpAMUX Ta KOHIYHMX iMmtanTartiB OsseoSpeed

EV 6ynesaxoroxiamepy, Bromyuncii  OsseoSpeed Profile EV,

JIOBKHHOKO 8—17 MM.
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ITigxoauTh AJIsi BCbOrO ACOPTUMEHTY
IMIIIaHTATIB.

Maumii ma6ip EV (Small Tray EV)

T'HyuKkuil, KOMOaKTHUH Ta 3py4YHHIA MaiIuii Habip
JUISL XIpYPrivHHX Ta OPTONEANYHHX TPOLEAYP, & TAKOXK IS
30epiraHHsi.




BBeaeHHA

KonvopoBe MapkyBaHHs

B cucremi AstraTech ImplantSystemEV st 3npoiieHHs: BU3Ha4YeHHS

t 2 3,0 J 3,6 D 4,2 4.8 @54
MIPaBWIILHUX KOMITOHEHTIB BUKOPUCTOBYETHCS KOJILOPOBE MapKyBaHHS Ta
reoMeTpuuHi GOpMH .
3.0 3.6
Kosxxnom Mipy YaCTHHH 3€IHAHHS IMIIAHTAT . . N o
OKHOMY po3 .py a,‘c 3€A % . a fl a . 3enenuit ®diosero >XoBTum FoAy6uin Kopwuy-
Ta aDaTMEHTA BiJIIOBIIa€ OKPEMHI KOJIIp , SIKUil OCITiJOBHO B HEeBU

BHKOPHCTOBYETHCS /IO BCIX BIAMOBIIHUX elleMaHTiB cucteMu. Koiip

BHKOPUCTOBYETHCA OE3II0CEPETHBO P
JT0 KOMITOHEHTIB Ta IHCTPYMEHTIB, & TAKOXK [I0 YIIAKOBKH T indopmariiinu m 4 8
Marepiaiam, Jie e MOXKIIUBO. =

OsseoSpeed Profile EV

HacrynHi koMHoHeHTH Ta (a00) yraKkoBKa 3 KOJIbODOBUM MapKyBaHHSIM:

KOMMOHEHTU AAS 3aXKUBAEHHS

=<1 i 7= e VR
e R

ot T %

3.6 Errpr—iid A %

T'BuHTH abaTMeHTa JUist
1.0 Frss it masain R JIBOXKOMITOHEHTHHX a0aTMEHTIB

‘VakoBKa KOMITOHEHTIBHA ]
piBHI iMIUTaHTATY
’ f'l .//

JlaGopaTopHi KOMIIOHEHTH
Ha piBHI iMIUIaHTATy

KoMroHeHTH 11s1 3HATTABIAOUTKY H a
piBHI iMIuIanTaTY



Ilepenonepariiiidi npoueaypu

[Tepenomnepartiitai oOCTeKCHHS

Heo0xisHO BUKOHATH OLIHKY 3arajbHOTO CTaHy 37I0pOBS MallieHTa i
OIIIHUTHU CTaH POTOBOI MOPOKHUHHU 3 KIIIHIYHUM Ta PEHTT€HOJIOTIYHUM
obctexeHHsiM. OcoOIHMBY yBary BapTo NMPUAUIMTH CTaHY CIIU30BUX
000110HOK, Mopdostoriilenen, TiKyBaHHIOTAIIPOTe3yBaHHIO3YOIBY
MHUHYJIOMY 1 03HaKaM Anu3(QYHKIIT B POTOBIH MOPOKHUHI.

Baprto BuKOpHCTOBYBaTH peHTreHOrpadiuHUil aHaITI3 TSI OLIHKH
KicTKoBoiTHUIOTpadiiaibBeosIIpHOrOBiAPOCTKY. [lepmoyeprose
penTreHorpadiuHe 00CTEKESHHS B PSI/i 3 KIIIHIYHUM OOCTEXKCHHIM
CIIyTy€ OCHOBOIO [UIsl BU3HAYECHHS MOKJIMBOCTI IMIUIAHTOJIOT1YHOTO
JIKyBaHHAMALI€HTA.

SIKIIOIMIUIAaHTOIOTIYHETIKY BAHHSIMOXKIIUBO, TIPOBOUTHCSIOLTBIIT
JieTajbHe KIIHIYHE 00CTEeXEHHS B 00J1aCTi IMILIaHTAIlil Ta
MIPOTUIIEKHOT

uieseny. Y ciMicleBinaTonoriioooxuenenHeo0XiJHOBIIIKYBaTH
JIOBCTaHOBJICHHSAIMIUIAHTATY..

[Tepenomnepartiiine TuTaHyBaHHS

IMepenoneparniiine IIaHyBaHHS IOBUHHO 3aCHOBYBAaTHCh Ha
04iKyBaHOMYPE3YJIbTATIBIIHOBIIOIOYOT OJIIKYBaHHS. ACOPTUMEHT
cuctemun Astra Tech ImplantSystem EV po3pobnenuningns
3a0e3MeUeHHAYCiX NOTPEOBIPOTE3yBaHHIIPHILIAHYBaHHI3aMIHH
3y0a. OproneauyHayHiBepCabHICThI03BONISAENI JI0paTHHAKOLIBII
nigxojsiiMaTepiaam, KOHCTPYKLiTpo3MipiBuIsi3aMiHU3yOiBB
PI3HUXTIOIOKCHHSXIIIEICTM30TIOPOOHAIMITITAHTATH.

Jist TOCSATHEHHSI 04iKyBaHOTO Pe3yJIbTaTy IIaHYBaHHS TIOBUHHO
BKJIIOYaTHBCIETAMPOLIELy PH, BIT4aCYIPHIKUBICHHAIBUOODY
KOMITOHEHTIB /I0 THMYaCOBHX Ta MOCTIHHUX pecTaBparii.

Hacboroaninudposaodpodkackanis  KJIKT, arakoxxonruunmx
CKaHIBIIOBEPXHi, MOXK€3aMIHUTHA00I0TTOBHUTUMOENI,
BCTAHOBJICHIBAPTHKYIIATOP, TaHaaaTuiH(opmalito ( aHaI0roByo0o
BipTyaJlbHY) IPOCIIBBiAHOILICHHAMDKILETIeIaMUTa3y0aMu.
JliarHOCTHYHA BOCKOBA MOJIETb

3 BIZJTHOBJICHUMH 3y0aMy HagaeBasxJIMBY iH(opMaLito

HA eTarli MJIaHyBaHHS.

nﬂallyBaI[lIﬂ J'[iKyB‘dllllﬂ

OnTrManbHAN ITaH MOXKe -
OyTH po3pobIieHHI Ha OCHOBI \_\ ] ' L
aHaJIi3y TaoI[IHKNOKJIIIO31i{HOr oo, N, el e
PO3MOIiT CrT Ta MOTPIOHUX 0bIacTei N, ﬁ{ E g i 1
BCTAaHOBJICHHS IMILJIAHTATIB. Ny L b
[MpuBHOOpiONTHMATIBEHOrOPO3TAIYBAHHSI, Tl
HAaIpaBJIeHHs, TapO3MipyiMIUIAHTATY

MOKHA BUKOPHCTOBYBATHIIPO30Pi

PEHTT€HOIOTIYHIIIA0I0HH, HASKUX300paXkeH1
IMIUIAaHTATU3PI3HUM3OUIBILICHHSIM.

IporpamMue 3abe3nedeHHs Ul IUIaHyBaHHS BMilye 6i0mioTexy
PI3HHX IMIUIAHTATIB 1711 pOOOTH B LU(PPOBOMY PEIKHMI.

Simplant, nporpamHe 3abe3neueHHs IS ITaHyBaHHS BCTAHOBJICHHS
IMIUTAHTATiB Ta OPTONEANYHUX KOHCTPYKIIH, MOKE

BMKOPUCTOBYBATUCS 3 cucTeMoto Astra Tech ImplantSystem EV ona

JOCATHEHHSA TOYHOI'O IIITAaHYBAHHS OIITUMAJIbHOT'O IIOJIOXKEHHSA Ta
BCTAHOBJICHHA iMHHaHTaTy.

[Ipote ocraTouHe pilIeHHs PO MiAXi/M 10 JTIKyBaHHSI MOXKE
IpUiMaTHCs i yac onepaii, clIij 3a31aj1eriabs oOMipKyBaTi
HACTYIIHI aCMIEKTH B 3aJIGKHOCTI BiJ] AKOCTI MiATPUMYIOYOI KICTKHU Ta
OUiKyBaHOI MEPBUHHOT cTabLILHOCTI iMITITaHTaTa(-1B):

mOpHoeTanHa a00 ABOXETAIHA XipypriyHa IpoLeaypa;

m[IpoTOKOJI HErOHHOTO 200 MIBHIKOrO HABAHTAXKEHHS;
mOu4iKkyBaHU# NEPioj 3a)KMUBIICHHS 10 HABAHTAKCHHS

SIk1o HeraliHe HaBaHTAXKEHHS HE MTOKa3aHe, MOXKHA PO3IJIsIaTu

B MKOPHCTAHHS MPOTOKOJY PAHHBOTO HABaHTAXEHHS ( Mepios
HABaHTAXEHHS HE MEHII HDXK 6 THXKHIB.)

H e3anexHo Bix cutyarlii, Jlikap IOBUHEH MPOBECTH JICTAIbHE
00CTE)KEHHS Ta OLIHUTH AKICTh Ta KIJIbKICTh KICTKOBOT TKAaHUHH,

Il OCATHYTY NEpBUHHY CTaOlIBHICTh, AW3alH pecTaBpallii, Ta yMOBH
HABaHTaKCHHS [IPY BU3HAYEHHI 4acy /10 HAaBaHTA)XCHH IMIUIAHTATIB B
KO)KHOMY OKPEMOMY BHIAJIKY.

[Mepen mouaTkoM JiKyBaHHS HEOOXiJHO
poiH(dopMyBaTH Malli€HTa PO pe3yIbTaTu
nepezonepaniifHoro 00CTeKEHHs Ta YiTKO
MOSICHUTH IUTaH JIIKYBaHHSI, 8 TAKOXK
OYiKyBaHHH pe3yJIbTaT, BAMOTH 3a JOTJISIIOM
Ta PH3HKH.



[InanyBaHHs JIiKyBaHHs

KiiHiyHe 3acTOCyBaHHS

Immnanratu OsseoSpeed EV npusnadeni it HeraifHoro
BCTAHOBJICHHS B JIYHKY IICJIsl BUJaJICHHs 3y0iB Ta (a00) 4aCTKOBO
200 MOBHICTIO 3aXXKUBICHI aTbBEOJIPHI TPEOHI 3 BUKOPUCTAHHIM
0/1HO 200 JIBOXETAHOI XipypriuyHoi MpoLeaypH.

ImmnanTati OsseoSpeed 0coOIMBO pEKOMEHIYIOTBCS YIS
3aCTOCYBaHHS B KiCTIIi 3 HU3bKOIO IIUIBHICTIO , KOJIM IMIUIAHTATH 3
iHIIUM 00pOOJICHHSM MOBEPXHI MOXKYTh OyTH MEHIII €(hEeKTHBHUMHU.

o) opma 3araJibHe
IMITJIaHTa KJIHITHE
Ty 3aCTOCYBAaHHA
Mpamunin Migxomuts

GinmbiocTi
cUTyarin

B curyanisx 3
0OMeKEHUM 00eMOM
KICTKOBOI TKAHWHH, B
SIKUX HaJ[a€ThCsl [IepeBara
OPTONECANYHUM
miaropmam
301IBIICHOTO PO3MIpY.

He 3acTocoByeTbes

o

3axoam 6e3nexu.IIpy nTaHyBaHHI BCTAHOBJICHHS iIMILUTAHTATY JTOBKHHOI 6 MM
HPOIyMalTe MOKIUBICTh 3aCTOCYBAHHS OLIBII IIMPOKOTO MOXIIMBOIO iIMILIAHTATY,
JIBOXETAIHOTO XipypriyHOro BTpYYaHHs Ta LIMHYBaHHS IMIUIaHTATIiB. PeTensHo

Jlnst 3aMiHl GOKOBHX Pi3LiB BEPXHbOI IENETH
i Ta HEHTPAIBLHUX Ta OOKOBHUX Pi3LiB HUKHBOT
LIeJIeTIH, KO HEBUCTAaYa€e MICLS JUISt
IMIUIaHTaTy OUIBIIOTO JAiaMeTpy

Imnnanrat OsseoSpeed EV MOXxyTh BUKOPHCTOBYBATHCA 3
MIPOTOKOJIOM HeraiiHOro HaBaHTakeHHs. [Ipore mpu 3amiHi
OJIMHOYHHX 3y0iB y KIiCTIi HU3BKOI IIIIFHOCTI a00 IpU BUKOPUCTAHHI
IMIUTAHTaTiB 6 MM, KOJIM TIEPBUHHA CTA0IIBHICTD MOXKE IOCSATATHCS 3
Ba)XKKICTIO, HeTallHe HaBaHTaXCHHS MOXe OyTH He OakaHUM 1 TOMy He
PEKOMEHIY€ETHCSL.

BHKOPHCTOBYETBCS B CUTYALiAX 3 0OMEKEHUM
00€MOM KiCTKOBOT TKAaHWHH 200 IIPOCTOPOM MiX
cyciaHiMu 3y0amu, B SIKMX IMIUTaHT 4,2 MM
BBa)KAETBCS HAJITO IIHPOKHM.

He 3actocoByeTbes

CITiKyHTe 3a MalieHTOM Ha MPEAMET BTPATH KiCTKOBOI TKAHWHHU OKPYT iMILIaHTaty abo
3MiHH peakilii inMIaHTaTy Ha MepKycito . SIKIo iMIuIaHTaT JeMoHcTpye Ginbur Hix 50%
BTPATH KiCTKOBOI TKAHWHHU a00 PYXOMICTb, CJIiJ{ 3aMHUCIHTHCH PO MOXKJIUBE BUIAICHHS

IMILUTaHTATy.
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[InaHyBaHHs JTiKyBaHHs

3 TOUKH 30py MEXAHIUHOI CTIHKOCTI y 6e33y0uX JIISHKAX ¥ BCix BHIaAKax IPU BU3HAYCHH] KUIBKOCTI IMITaHTATIB
PEKOMEHIOBAaHO BCTAHOBIIFOBATH OLIBII IIMPOKI IMIIAHTATH 13 Ta BiJCTaHi Mi>k HUIMH HEOOXiTHO BPaXOBYBAaTH YMOBH
MOXJIHBHX. []e 0c00MHMBO BaXKIIHBO B OOKOBHX JIUISTHKAX IIENICTH, J& HaBaHTAXXCHHS.

CHUJIa HABAHTAKCHHS BUCOKA 1 HEOOX1IHO MpUIMATH 10 YBaru

MO3KJIMBICTh BUHHMKHEHHS BUT'UHY.

ITigxoauts Amst GIIBIIOCTI CHTYALLH

[TigxoauTh A1 cUTYyaniil 3 0OMeKEHUM
00'eMOM KiCTKOBOITKaHHHH, BIKMXBHOpaHUiT
niaMeTpiMIuianTara 3,6 MM, anernepeoadaeTbes
opToreanYHamIaThopMabiIbIIoropo3mipy.

BUKOPHCTOBYETBCS B CUTYaLi 3 ITigxoauTh /utst cHyaiil 3 MIUPOKUM IpebHeM
JIOCTATHIM 00'€éMOM KiCTKOBOT Ta BEIMKUMH 0€33yOHMU TiIsTHKaMU
TKaHHHH

[TinxoauTh st cCUTYaMLii B SIKHX 3 He 3acTocoByeTbest

ypaxyBaHHSAM 00'eMy KiCTKOBOI TKAHHHH
BHOpaHMi TiaMeTp imMIutanrary 4,2 MM, ane
nependaUeHa OpTONeANYHA TIaThopma
O1IBIIOrO PO3MIpY.



[TiIroTOBJICHHS JIHKH IMIUIAHTATY

Orsiag XipypriyHUX KOMIIOHEHTIB Ta IHCTPYMEHTIB

12

[TigroToBIeHHS TyHKH IMIUIAHTAaTy BUKOHYETHCS IIOETAITHO 32
JIOTIOMOTOI0 CBEP/UI 3 PI3HUM JIiaMeTPOM, IHCTPYMEHTIB Ta 3aco0iB
HepeBipKY , sIKi 3a6e31e4yI0Th e()EKTUBHE Ta aTpaBMaTHYHE
niarotosieHHs. CBepTiHHS KiCTKH Ma€ BUKOHYBATHCS Ha
mBUAKOCTI He Olbi Hixk 1500 00./XB. 13 3acTOCYBaHHIM
30BHIIIHBOTO OXONOMKEHHS . TexHiKka IepepuBHOTO CBEPTiHHS
JIOTIOMArae IonepeuTH HarpiBaHHs KiCTKOBOT TKAHMHH Ta CTBOPIOE
edekT Hacocy Juist e(pEKTHBHOTO BUAJICHHS KiCTKOBOI TKAaHUHHU.

LA

Ceeppana Astra Tech Implant System EV:
m be3oranHipiKy4iBinacTUBOCTI.

» BurpasoBaHina3epoMBiIMITKUTITHOUHY

« CTepuinbHaynakoBKa.

mbararopa3oBeBUKOPUCTAHHI3MOXKIHBICTIO
OZIHOPA30BOr03aCTOCYBAHHSL.

m OkpiM MapKyBaHHs JliaMeTpy Ha CTEPXKHSAX CBEPJI €
1 ¥ Gpu/OyKBUAIAIONET ICHHALeHTHiKaliTTanonTyKy
iHpopMarIii.

m KosbopoBeMapKyBaHHSI.

>

YnakoBka 3axsar Caepuio Hanpasisitoue EV
(Guide Drill EV) / cBepmiocniucomnoioHe
= BinxpuiiteynmakoBky. = 3aKpiIiTh CBEPUIO B KyTOBOMY EV (Precision Drill EV)
HAKOHCYHHUKY. BI/IKOPI/ICTOBYETBCS[ JUIA MapKyBaHHSI HAHCCCHHS

= [TepeHeciThOTiCTEPBCTEPUIIBHY30HY.
= ZXBaTiTHCBEPAJIO, 3aTUCHYBIIHOMICTED.

= Binkpuiirecrep:KeHbCBEp/Ia, BiJirHYBLIN
Ha3aJBEepXHili kpaitbmicTepy.

* BeicBepana3aBUKIIOUCHHIMCBEPIA
cnucenopi6Horo EV (Precision Drill EV),
MO’KHA BUKOPHCTOBYBATH OPIEHTOBHO J€CAThH
pasziB. CBepAnaniaIsraloThAIIPeTeILHOTO
OYHIIEHHS Ta CTePHUIi3aLil MiCIIs KOXKHOTO
OIEpaTHBHOTO BTPYYaHHS Ta 3aMiHi 0/pa3y
TCISI3HIKCHHS PIKYYHXBIACTHBOCTCH.

TI0YaTKOBOI TOUKH

TIpumitka. Cepiuio cricononione EV

(Precision Drill EV) — BHKJII04HO rocTpe 0JHOpa30Be
CBEpPAUIO, 10 SIKOTO 3a00POHSETHCS JOTOPKATUCS
pykamu, TIICJIS TOTO KO HOro I[iCTaIII/I 3 ynaxKyBaHHS.



OORORONGX0,

[IpenapyBaHHs Ty04aTol KiCTKH

T'BHHTOBE CBEPJUIO :BUKOPHCTOBYETBCS ISk
HEePBUHHO] MiIrOTOBKY Ta OL[iHIOBaHHS KicTku 1. O

CxiggacTe cBepIO: BUKOPHCTOBYETHCS IS
IJrOTOBIICHHS JIyHKH IMILTAaHTATy 3 GOPMYBaHHIM
CXiT9aCTOr0 OCTEOTOMIYHOTO OTBIipY, IO 3abe3neuye
MJITPUMKY IMIUTaHTaTay aliKaJlbHOIO KiCTKOIO.
Caepuia

2-6 JIOTIOMAraroTh 30epertH noTpioHui
PIMOK CBEpJUTIHHS
Oinmid.
mMapKyBaHHsI: AiaMeTp Ta HOMep CBEpAIa.

m/IoBXKMHA: 0CTYMHA KOpoTKa (6—13 MMm)
Ta josra (6—17 mm).

IpenapyBaHHAKOPTHKAIBHOT KiCTKH -

IpsM1 IMILJIAHTATH .
OGOBsI3KOBE TpENapyBaHHs KOPTHKAIBHOT KiCTKH 3
METOI0 3HHKEHHSI THCKY B CEpEe/IMHI KiCTKH B
MPUITHAKOBIIsHITIO0ACTIIMIUIAHTATA

. Koumip: BinmosinaeiMmianrary
. MapkyBaHHs: JllaMmeTpTabyKBacBepia.

B A—TOHKaKOPTHKAJIbHAKICTKA< 2 MM.
mB—TOBCTaKOPTUKANBHAKICTKA>2 MM.
mJIoBXHHA: OJIMHBAPIaHT.

H@TKa.ﬂnﬂiMnﬂaﬂTiB 6 eokpemicreniaabHi

KO@(aﬂbﬂi cBepIUIa.

® ®

6 MM 6 MM

[ToAroTOBIICHHS JIyHKH IMIUTAaHTATy

YnakoBka cBepata®

* NoaaHa 3asABKa Ha NaTeHT.

il |

=amaony
(1]
ey

IMpenapyBaHHIKOPTUKATBHOIKICTKH -
KOHIYHI IMIUTAHTATH

OG60BsI3KOBE MpENapyBaHHsI KOPTHKAIBHOTO IIapy 3
METOIO 3HUKEHHS THCKY B cepem/mi KiCTKU B
NPULIMAKOBIH AUIHI0OMACTIIMIUIAHTATY.

AnikanbHa MeXa BiIMITKH MIHOMHH M03HAYYE
MiHiMaTbHy HEOOXiHY JUIs BCTAHOBICHHS
IMITAHTaTyTTHONHY .

A BTOHKIHKOPTHKaIbHIHKiCTHICBEPUTITHIO
ariKaabHOTMEXKIBIIMITKUTTTNOUHH.
@3TOBCTiﬁKOpTHKaﬂbHiﬁKiCTL{iCBepL[ﬂin}lO

lsiBiamiTkupiBHATIMONHN. [lepexoHaiitecsao
mm{a CBEep/UTiHHS OCTATHSI ISl BCTAHOBJICHHSI
AHTATYy.

mKouip: BianosinaeimMiuianrary.
mMapkyBaHHs: 1iameTpra0yKBacBepia.

m/{oBXKHHA: OMHBAPiaHT.



[TiArOTOBJICHHS JIyHKH IMIUTAHTATY

AInbTepHATUBHI METO/H MpenapyBaHHs Iy0uaToi KiTKu

V —TIBHHTOBECBEPIO—0JaTKOBE
IpenapyBaHHs aliKaJbHOTYaCTUHU

ITicnst BiAKPUTTS MPHUKOPAOHHOTO KOPTHKATLHOTO
mapykoprukagsuumesepaiom A, B abo

KOHIMHHM CBEPIUIOM "/ yopucronyersescnepuio VIUIA

MOCIIAGJICHHSIT ITPUMKHAITIKAIBHOTKICTKH , KOJIH

Talcanim'pn k@)xasaﬂa.

mKouip: Biiaaeimrmaﬂmry. O
TIpumitka. Y BUNAAKyKOHIYHHXIMIUIAHTATIB LeH
KOJIip BiAMOBIZA€ iaMeTpy ia iMIUTaHTaTy

m MapkyBaHHsL: JiameTpTaV.

m/loBXKMHA: HassBHAKOPOTKA (6—13 MM)
Taj0Bra (6-17 mm).

O

X — cxiguacte cBepIIo

— I0JaTKOBC
npenapyBaHHsI Tijia

ITicnst BIAKPUTTAIPUKOPIOHHOTOKOPTHKATIBHOTO
mapy KOPTHKaJIbHHM CBEpiIoMBab0 KOHITHIM
ceepaiom A/
B JIOTIOBHE 0 TocabNeHHs M ATPUMKH
aniKaJbHOI KICTKH BHKOPHCTOBYETBCS CBEPUIOX
UL PO3LIMPEHHSI AUBSIHKY TilIa 0CTEOTOMIYHOrO

Py B CUTYyaIlisX 3 GiTbII MIITEHOIO KiCTKOIO,
HAllpUKIIa B HIOKHIH 1Ieneri.

mKouip: Binosigae iMmnanrary.

[pumiTka. YV BUNagKy KOHIYHHUX IMIUIAHTATIB LeH
KOJIip BiAMOBizia€ AiaMeTpy Tina iMILIaHTATY.

mMapkyBanHs: giamerp X.

m/{oBxkuHA: HasBHA KOPOTKa (613 MM)
Ta goBra (6—17 mm).

Orisia XipypriyHuX KOMIIOHEHTIB Ta IHCTPYMEHTIB

3,0 MM

5,4 MM

IngukaTop Hanpsamky EV
(Direction Indicator EV)

BukopucroByerbesuisiBizyanizanii nonoxeHHs
HAIPSIMKY IiIrOTOBJICHOI0 OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY

By3bkuii KiHeIlb BUKOPHCTOBYETECS IICHIs CBEPIA
1,
LIMPOKHUH KiHElb — Micist cBepaial.

@ep}le MapKyBaHHS TI03HaYa€e IIINOHHY 6 MMQ
Bucryn (umiika) iHCTpyMeHTa M03HAYa€ HAWMCHILIHIT
(3,0) Ta HaitGLbLIHKI

(5,4) posmipu mnatopmu iMmaHTara.

IHpukaTop HanpsiMky EV (DirectionIndicator EV)
Mae OTBip JUISl IPHETHAHHS Pi3bOH Ge3neKH.



ITiroToBNEHHS JTyHKN IMIUIAHTATY

3MiHa MIUOWHU OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY

PetenbHO BUMIpSsIHTE MIIMOMHY OCTEOTOMIYHOrO OTBOPY. BHKOpHCTOBY#TE MUIst
TIIHOUHY Ty X caMy KIHIYHY TOYKY BiIJTIKYy, IO ¥ [ 3aIUIAHOBAHOT'O
MOJIOKEHHS IMILTAHTATY.

I'nmnbuna noBuHHA OyTH HOCTATHBHOIO, 100 IMIITAHTAT 3HAXOUBCS HA PiBHI !
HPHUIIETIO] MapriHanbHOI KiCTKM a00 TPILIKK HUKYE.

['mubuna cBepaTiHHS

I'nmubuHa cBepITiHHABUMIPIOETHCS BiJ] caMoi IMMPOKOI YACTHHH K IHYHKA

CBepJula B BepX 0 BIAMITKH ITHOMHH.
JloBxwuHa: HasiBHA KOpoTKa (6—13 MM) Ta noBra (6—17 mm).

JlonarkoBa rimbuHa KiHYHKA CKIIaqae He Oiabur sk 1,0 MM He3aIexHO

BiJl llaMeTpy cBepIuIa .

[MomosxyBay st immtanToBoaEV-GS
(Implant Driver ExtenderEV-GS)

TMpu3HavueHnii Juist 301TBIICHHS TOBXKHHU CBEpUIA ,
imnnaHToBoga EV (Implant Driver EV) abo
imnnaHToBoga EV-GS (Implant Driver EV-GS).

IMpumitka. ITogoskyBau st imuianrososa EV-GS
(Implant Driver Extender EV-GS)BapTo
BHKOPHCTOBYBATH JIMIIE 31 CBEPAIAMH ,
iMmnnaHToBogamu EV (Implant Driver EV)

Ta iMnnaHToBogamm EV-GS (Implant Driver
EV-GS). [Ipu BUKOPUCTAHHI IOA0BKYBaya HEOOXiIHO
33663HC‘II/ITI/I JIOCTaTHE NMPOMHUBAHHA .

I'mubunomip immnantara EV
(Implant Depth Gauge EV)

BHKOPHCTOBYETBCSIABUMIPYTIIMOMHH JTyHKH
iMIUIaHTaTa.

mMapkyBaHHS: BiINIOBIJJa€ JOBKHUHAM IMIUIAHTATY
6-17mMMm.

Jpyruii Kinens raubuHOMIpaMosKe
BHKOPHCTOBYBATHCS SIK BUMipIOBAIbHHI 30H]1.
mMapkysanHs: 0—15 mm.

Ipumitka.[mubunoMip Mae

BU3HAYCHHS BIAMITKU 13—15 MM.

3BYI)KEHHS JUIs1 GBI MOJIETEHOT0

13 MM
m mm
9 mMm
8 MM
6 MM

T Hlmm

ImmanToBox EV
(Implant Driver EV)

BuKOPHCTOBY€ETBCS UIS VTS 3aXBATY Ta BCTAHOBICHHS
iMITaHTaTa y MiArOTOBIEHNH OCTEOTOMIUHMH OTBIp.
ImnnaxToBoA EV (Implant Driver EV) Moxe
3'eiHyBaTHCs 3 Oy/b AKMM 3 [IICTH MOKIIMBHX
MOJIOJKEHb iMILTaHTata . Kopmyc iMmnanroBoza Mae
MIECTUKYTHY (POPMY 3 TIOTJIHOIEHHAMH.

TIpnmitka.J{Jist ONETIICHHS ONITHMAJIEHOTO
BCTAaHOBJICHHS TOTOBHX a0aTMEHTIB IIIPOBEPHITH O HE
3 ornubIeHs OyKaabHO.

Touka Bimmiky (0) BigMiTOK r1MOMHM BiAOBia€e
3aIJJaHOBAHOMY PiBHIO KiCTKH, TOOTO CaMoOMy
HIDKHBOMY PiBHIO 3KOIICHHS.

mKouip: BianoBinae imanrary .
mMapkyBaHHS: TJIHOMHA Ta JiaMeTp.

mJloBkuHAa: Ba BapiaHTa.



[TiAroTOBICHHS JTyHKH IMIUTAHTATY

VYnakoBka IMIUIaHTaTy Ta PO3MaKyBaHHS IMILUIAHTATY

Ha ynakoBKy HaHECEHHHABOXMIPHHUI IITPHUXKO
JUISL 3TIPOLIEHHS KePyBaHHIM 3aracamy .

I
o

B el ol Tt

VakoBka Kownreiinep imMrianTata 3axBar iMIIaHTaTy
= ¥V 1aKkoBKa CBMIllly€ 3aXHCHi OTiCTEpH, B SKHX = Binkpwuiite OnicTepHy ymakoBKy. = [1 puennaiitenoTpiGHuiiMnIaHTOBO
EV (Implant Driver EV) gokyToBoro

PO3MIIIYIOTHCSI KOMIIOHCHTH . . N .
= TlepeHeciTh CTEpUIBHUIT BHYTPIIIHIH KOHTEHHEp HAKOHCUHIKA a00XipypridHOrOTpHMAYa.
B C TEPHIIbHY 30HY.

® BinkpyTiTh KpHIIKY KOHTEifHepa, 100 OroJIuTH

q Be p XHiii Kpaii iMIuianTary.

piuku ; .

IIpumitia .MapkyBaHHS 3 BKa3aHUM PO3MipOM Ta
JIOBXKUHOIO IMITTAaHTaTy.

m/{)ist BeIeHHsI 3aMUCIB IPOXijl JIIKyBaHHS HallieHTa Ta

11 ep exavy iHpopmalrii KOMaH/i OPTOMEiB HAAIOTHCS

TPH KJICIOU1 SAPITUKH.
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3axBaT iMIUIaHTaTa

= [T epekoHaiiTecs, 0 IMIIAHTOBO BCTAHOBJIEHUH
B IMIUTaHAT [0 KiHU (a).

mHaTucHiTh, 1106 aKTHBYBAaTH QYHKIIIIO

II ep CHECEeHHS, IePeJl THM SIK 3aXOIUTH IMIUTaHTaT
©).

mHe 3acTocoByiiTe HAUTMIIKOBOTO THCKY TIPU

BH J1 y4€HHI IMIITAaHTATy i3 BHYTPIIIHBOTO
KOHTelHepa.

[ToAroTOBIICHHS JIyHKH IMIUTAaHTATy

EV

[IpueHaHHS IMIUIAHTOBOY
(Implant Driver EV)

* Tpueanaiire immnantoson EV . = BHKOPHCTOBYiiTe 1S 3aXBaTy iMILIaHTa
(Implant Driver EV), WinbHO NPUTUCHYBLUK AOTO 4,0 immanrosox EV(Implant DriverEV) pazom 3

Xipypriusoro Tpumaya EV i i auem EV
(Surgical Driver Handle EV). IMnnanToBoz, x Iz}é%rrgﬁgTE?\%:Hrndle EV)
BCTAHOBJICHUIT TPaBUIIBHO SAKIIO KOJIBOPOBE :
MapKyBaHHs 6e3110CepeIHbO KOHTAKTYE 3 TPUMA4eM.

PyuHuii 3aXBaT iMIIAHTATY



[TigroToBICHHS JyHKA IMIUIAHTATY

[IpoTOKO CBEPIIHHS JIsSI IPSMUX
iImnnaHTaTtie OsseoSpeed® EV

0l

C[f cBepiorsunTBe  EV,
niametp 1,9
(Twist DrillEV@1.9)

ceepiocximuacre  EV,
niamerp 1,9/2,5

(StepDrillEV @1.9/2.5)

0l©

@— ceepaioreunToBe  EV,
niamerp 1,9
(Twist DrillEV@1.9)

C!)— cBepiocxiqyacree  EV,
niametp 2,5/3,1

(StepDrillEV @2.5/3.1)

D@

Qf cBepaio reuHTOBe  EV,
niamerp 1,9
(TwistDrillEV @1.9)

<5— cBepio cximuacre EV,
niamerp 2,5/3,1
(StepDrillEV @#2.5/3.1)

—cBepaIo cxiqyacre EV,
Jamer 3:1/3,7
(Step Drill EV @3.1/3.7)

0616

cBepio reunToBe  EV,
nmiamerp 1,9
(TwistDrillEV @1.9)

@— cBepaio cximuacree EV,
nmiamerp 2,5/3,1
(StepDrillEV @2.5/3.1)

—cBepuIo cxiguactee EV,

Caepaiio
Hanpasisioue EV
(Guide DrillEV)
Caepaiio
criucenonione EV
(PrecisionDrill EV)

®

ern 3,7/4,3
{Step Drill EV'23.7/4.3)

0]066

@— cBepiorsuHTOBE  EV,
niametp 1,9
(Twist DrillEV@1.9)

EV,

%
%
%
%
%

é)i CBepIOCXiadacTe
niamMetp 2,5/3,1
(StepDrillEV @#2.5/3.1)

—cBepaIo cxiggacte EV,
®  averp 3,7/4,3
(Step Drill EV @3.7/4.3)

—cBepaiio cxiguacre EV,
niamerp4,3/4,9
(StepDrillEV@4.3/4 .9)

==

=
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i— (] BN

(A cepao xoprukanshe EV,
miamerp 2,5/2,7
(CorticalDrillEV @2.5/2.7)

—— o O

@ cBepaIo KoprukaisHe EV,
nmiamerp 2,5/3,0
(CorticalDrillEV @2.5/3.0)

@— cBepayiorsuaTOBE  EV,
niametp 2,5
(Twist DrillEV@2.5)

ceepiocximuacree  EV,

niamerp 2,5/2,85
(Step DrillEV @2.5/2.85)

inr— (] BaN))

CBEpAIo KopTHKaibHe EV,
nmiamerp 3,1/3,3
(CorticalDrillEV @3.1/3.3)

—D Q

cBepaIo KopTHKaieHe EV,
nmiamerp 3,1/3,6
(CorticalDrillEV @3.1/3.6)

:

@— cBepiorsunToBe  EV,
niametp 3,1
(Twist DrillEV@3.1)

cBepano cximguacre EV,
niamerp 3,1/3,45
(StepDrill EV @3.1/3.45)

i— (] BN

cBepIo KopTHKanbHe EV,
niamerp 3,7/3,9
(CorticalDrillEV @3.7/3.9)

—r9 O

cBepwio Koprukaipae EV,
niamerp 3,7/4,2
(CorticalDrillEV @3.7/4.2)

3 D

cBepIio koprukaibHe EV,
nmiamerp 4,3/4,5
(CorticalDrillEV @4.3/4.5)

—9 O

cBepaIo KoptukaieHe EV,
nmiamerp 4,3/4,8
(CorticalDrillEV @4.3/4.8)

:

@— cBepmiorsunToBe  EV,
niametp 3,7
(Twist DrillEV@3.7)

cBepaio cxiguacree EV,
niamerp 3,7/4,05
(StepDrill EV @3.7/4.05)

@— cBepuiorBuHTOBe  EV,
niamertp 4,3
(Twist DrillEV@4.3)

(®— csepaocEiMsiacre
niamerp 4,3/4,65
(Step DrillEV @4.3/4.65)

i— (] BN

@— cBepIIO KopTuKansHe EV,
niamerp 4,9/5,1
(CorticalDrillEV @4.9/5.1)

D Q

(B)— csepao koprukansre EV,
niamerp 4,9/5,4
(CorticalDrillEV @4.9/5.4)

:

@— cBepIorBuHTOBe EV,
niametp 4,9
(Twist DrillEV@4.9)

(®— ceepanocEisiacre
niamerp 4,9/5,25
(Step DrillEV @4.9/5.25)

Tpumirtka./lyst iMIuIaHTaTiB 6 MM HasiBHI OKpemi
crieniaabHi KOPTHKAJIbHI CBEpJIa.



[IpoTOKOJI CBEPIIHHS JJ11 KOHIYHUX
iIMAnaHTaTiB OsseoSpeed® EV

Jlnsicntyaniiizo0MexxeHUMO0'eMOM KiCTKOBOITKAHMHH, BIKUX
MoKa3aHHiAiaMeTprinaimmnanrtara3,6 abo 4,2 mm, ase
HaJaeThCsIepeBara OpToleInIHiHInIaThopMi GiIbIIOropo3mipy,
nependayeHiKOHIYHIIMIUTAaHTATH.

@— ceepyiorsuntose  EV,
niamerp 1,9
(Twist DrillEV@1.9)

cBepocxiguyacre EV,
niavetp 2,5/3,1

(StepDrillEV @2.5/3.1)

Caepaio
Hampasisioue EV
(Guide DrillEV)
Caepaio
criucenoni6ue EV
(PrecisionDrill EV)

A ED

@— ceepuiorsunToBe  EV,
niametp 1,9
(Twist DrillEV@1.9)

cBepaocxiguacre EV,
niamerp 2,5/3,1

(StepDrillEV @2.5/3.1)

—caepuio cxiqyacre EV,
niamerp 3,1/3,7
(Step Drill EV @3.1/3.7)

©)

[ToaroroBneHHs JIYHKH iMl'lJ'IaHTaTy

am—

&

TIpumiTka. SIKII0 BUKOHY€ETHCS 10ATKOBA ITiArOTOBKA
ry04aToi KiCTKH 3a I0HoMororo ceepia V abo X,
BHUKOPHCTOBYWTE KOJIIP, BiAMOBIAHUIA AiaMeTpy Tina
IMIUTAHTATY.

\

)

®7 cBepiorsuHToBe  EV,
niametp 3,1
(Twist DrillEV@3.1)

B SS

(®— caepmockiyiacte
niamerp 3,1/3,45
(Step DrillEV @3.1/3.45)

@— cBepyIo KoHiune EV,
niamerp 3,1/4,2
(ConicalDrill EV @3.1/4.2)

TIpumitka. Y BUNMaaKy KOHIYHHX
IMILIAHTATIB KOJIIp BiANOBifa€e
niamerpy Tina immanrara.

(V— cBeporsunrose  EV,
niametp 3,7
(Twist DrillEV@3.7)

(®— crepocEyacre
niamerp 3,7/4,05
(Step DrillEV @3.7/4.05)

@— cBepuIo KoHiuHe EV,
niametp 3,7/4,8
(ConicalDrill EV @3.7/4.8)

TIpumirtka.V BHMaAKy KOHIYHHX
IMIUIaHTATIB KOJIp BiIOBiIa€E
niaMeTpy Tina iMmnaHTary.



IliAroToBICHHS JIYHKH IMILTAHTATY
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Po31mmpeHupoTOKOICBEP AT HHSIISIPSIMU X
iMmutanTatiB OsseoSpeed® EV takoHiuHUX
imAnaHTaTiB OsseoSpeed® EV

B ninsHkax 3 00MeXEHOI0 KiCTKOIO IPOTOKOJI CBEP/UTiHHSA MO>Ke OyTH PO3LIMPEHHUIT Ist O1IbII YiTKOTO KePiBHHIITBA 3
OUIBIIOIOKIIbKICTIOETAIIIBCBEP LTI HHSA . JlaHMHIIIIX110CO0IMBOCEKTUBHUIY CUTY allisIX3HA/IBY3bKHM
aIIbBEOJLIPHIMIPEOHEM. («IE30HOKAN).

Mpsimi immmarrars OSs€0Speed® EV Koniuni immanarn 0sseoSpeed® EV

@ Q@ Jolelel 34
0,0 1,5 |0 OIO O P4
010 -4} < Boeosey

TIpumirtka .Y BUMaaKy KOHIYHHX
iMILIaHTATIiB KOJIIp BiJNOBiae KiameTpy

® 00D
s JOIOIO0t41h
0lel6/0l610p-4ib<




[TinroToBaeHHS JIYHKHU IMILUIAaHTATA
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¥

Ikl T Srskgeg AdusaduaiinreaX densd b ApagerdeaeHaTe f A0 ed B ETL

“ALeLHRLLINI AMURHDI OF mygrxddd ({oufenoin i OHY10UI e W () 00.

Adod10 0JOHTIrRNILE BL BITL BHHIdMMEOd BIMT X OIrI

@ THULORh MIHIIBNIIE € OHITEONNIE WIN () 008 W ¢¢() ¢ m@:ﬁEE EMMRHIY OT
oufapodau SOy e P UNTIONd O oH DOty NKNNERODI0P ©
VHHh [NOLOJLOOUH LOBhITXOHN MHBERNOII ILOOHIITIT [ONIEMH IO
X oge A erirdogo wyHHeLondoxua € onodumeod
n1AQ OXOW d1910 HMHRINOLOALOO XeNIBIIHe XUITIHI g
OI0MLOD OI0HAIreNIIE AMWHALIIT 9ARd1EageE o ‘digLo
|

1huwi1Q 9 snup9ddpunduopan 0 awnpossndugognyy orpdasd anarpxnuidoxsnHedaAdenad &5

K29UIA9000UWIDE 09ONEK,H0Q0 NIUIDIY 10UDhYA2 dpuadu o d

o O

orpmion Ao R

gy

hHI

00 mu91xd29 Mtwvhou 19 ‘ny91Xdo9
thurp 9 sunvsddpuaduopan

HEI90UQIYG DU

DUDUWHDIUW] INHBII0 9 WIV §'() DH AWDWHDIUNT
wodwawpip wnsonpdx & 1HHEHIAOU 9 OHEIHOUQEI WIV () 09D WI €‘() DH BDAX wodwawplQ & 1HHEHIIOU 9

£'05

SL'o-

£°0-

@ ALeLHBIIINT BILL @ NMHBLIQ 10HAUDNIUD @
oV-

- BHHeaAdeuadu 290X .LeV HegAdeusadu agoXLevoty

eHArexHLdo#LO80L 0ge @

BXLODY UL pHAUDINUAON DMHO ]

RS

A ABTAE LA O

RS

KHHed

«eHauIeHdOL9IrYy

BAONEK,E00()

Adog10 OIOHRINOLOJLIO BHHRIALOILI] |

21



IliAroToBICHHS JIYHKH IMITAaHTATY
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[TokpoKOBUI ONKUC BCTAHOBJICHHS IMILIAHTATY:

OsseoSpeed® EV

Hikue HaBOAUTHCS TOKPOKOBHUH IIPOTOKOJT MpEMapyBaHHs Ta
BCTaHOBJICHHS iMIUTanTaTy neHTansHoro OsseoSpeed EV 4.2 S
0oBXMWHO 13 MM (OsseoSpeed EV 4.2 S, 13 mm).

Ipumitka.CBepAIiHHS TOBUHHO NMPOBOJMTHCS Ha MaKCUMAJIbHIN
mBHAKOCTI 1500 06./XB 3 peTeNbHUM IPOMUBAHHSM .

>OEA

c
riavrerp b WSOl EV 1.9) 1

" Hm'{ac npoueaypu CBCp,E[J'IlH}-IS{MO)I(eZSHaﬂOﬁHTHCﬂ

akpuiIoBHii creHT. [Tpn morpebi nepex

BHUKOPHUCTAHHAM 'BUHTOBOTO CBEpIJIa 1 MoxHa

BHUKOPHMCTOBYBATH CBEpIO Hanpasistoue EV

(GuideDrill EV) abo cBe cnucenopibHe EV
(Precision Drill EV) gnsi CTBOpPeHHS NifNoTHOro
OTBODY.

mBuKoHaiiTe cBepATiHHS Ha TOTPiOHY IIIMOH HY B
3aIUTAHOBAHOMY HAIPSIMKY.

m CBep/UTiHHS Ha/lae BOXIMBY iH(GOPMALLi0 PO
KOPTHKaJIbHY Ta I'y04acTy KicTKy.

= BcTaHOBITH MEHIIHMIT KiHEIb iHAMKaTOpa
HanpaBsneHHs EV (Direction Indicator EV) go
iroTOBIICHOT AUISIHKK [UIs Bidyasizawii / mepeBipku
H anpsMKy.

Ipumitka.l' nn6buna noBuHHA OyTH JOCTATHBOIO, 40K
iMIITAHTaT 3HAXOAMBCSA Ha PiBHI MpuerIol
MapriHaJbHO1 KiCTKM 200 TPIIIKH HIDKYE.

2,5/3,1

(SR BT RIS R A, Jiove

= BuxoHaiiTecBep/iHHs Ha HOTPiOHY rINOUHY B
3aIUIAHOBAHOMY HAIIPSIMKY.

mBcTaHoBITH GUIBIINI KiHELb 1HIMKATOPA HAMIPSIMKY
E V (Direction Indicator
EV) B nifiroToBsieHy AUIsSHKY Ui Bizyastizanii /
HepPEBiPKH HAIPSIMKY .

il |

lllllllU

3%

Caepio cxingacte EV. giaMeTp3v1/ 3,7
(Step Drill EV 3.1/3.7)

® BukoHaiTeCBEPUIIHHSAIYHKH IMIUTAHTATY HA
noTpiOHy TIHOHHY .



CBepIOKOPTUKAIbHE EV
(CorticalDrillEV)

= 3aBePLIITHITiIrOTOBIEHHS OCTEOTOMIYHOTO
OTBOPY BHCBEP/UIFOBAHHAM JI0 BiIMITKH TTOBHOI
rauOuHU. BUKOPHCTOBYIiTE KOPTHKAIBHE CBEPIIIO
B 3QJI€KHOCTI BiJl TOBIIMHU KOPTHKAIBHOI KICTKH:

Kopruxkansre ceepiio A
JUISL TOHKOT KOPTHKAIIBHOT KiCTKH

Koprukaibue caepio B
JUISL TOBCTOT KOPTUKAJIBHOT KiCTKH

JlonaTkoBe mpenapyBaHHST yO4aTol KiCTKH
= SIKII0 HeoOXiHO, penapyBaHHs MOXe OyTH
BHKOHAHO 3 BUKOPUCTAHHSM OJJHOTO 3HACTYITHHX
CBepAT :

V cBepasio reuHTOBE EV

@rist Drill EV)
51 Bi,EleI/ITTﬂ NPUKOPAOHHOI'0 KOPTUK aJIbHOT'O

mapy KOPTHKalbHEM CBEpIoM A abo B moxe
BHKOPHCTOBYBATHCS CBEPIUIO Vst

ToCITabJICHHS MIATPMKH aIiKaJIbHOI KiCTK TTH
@ MiATPUMKA HEOOXiaHa .

X CBEPJUIO C XiagacTte EV
(Step Drill EV)
51 BIZIKPUTTS IIPUKOPJIOHHOTO KOPTHKAJIbH Or0
Y CBEPIUIOM
B B [0MOBHEHHS 10 MOCIA0NEHHS i ITPUMKI
amiKaabHOI KiCTKH BHKOPHCTOBYETBCS CBEpIO X
JUISL PO3IIMPEHHST TiISTHKH Tijia oc*reOTOMi-@g
OTBOPY B CHTYaLisIX 3 OUIBII LIIIEHOIO KicTXefo,
HANPUKIIAJ B HUKHIH 1ieneri. O

[TigroTyBaHHs JyHKH IMIUIAaHTaTA

3MiHa IMOWHK OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY
= PerenpHOBUMIpsiiiTe INTMOMHY OCTEOTOMIYHOTO
OTBOPY

.B HKOpHCTOBYIiTE [Tl ITMOMHE TY XK caMy KITiHIYHY
TOYKY BIZUIIKY, IO if 715 3aIUIAHOBOHOTO [OJIOKEHHS
iMILTaHTaTY.

mllepeBipTernuOuHy JiIAHKH BCTAHOBJICHHS

iMIUTAHTATAIICISICBEPUTIHHS 3 BHKOPHCTAHHAM

rnubuHomipaimmianTata EV
(ImplantDepthGauge EV).

TIpumitkal TMOMHA TTOBMHHA OYTH TOCTaTHBOIO, IS
TOro 100 IMIUTAHTAT 3HAXOMBCS Ha PiBHI MPHIIETIIOT
MapriHaibHOI KiCTKH 260 TPILIKK HUKYE.

23



[TiAroTOBICHHS JTyHKH IMIUTAHTATY
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[TOKpOKOBUHONUC BCTAHOBJICHHS IMILIAHTATY :

OsseoSpeed® EV

SEEEPER

3axBaT iMIUIaHTaTa

= I puenHaiite moTpiGHMIT iIMIITAaHTOBOR
EV (Implant Driver EV)no xyroBoro akoneunuka

mllepekoHaiiTecs 10 IMIIIAHTOBO BCTAaHOBIICHUI B

iM I TaHTAT 70 KiHIs. ().

mHatucHiTh U1t TOro 1106 aKTHBYBATH BYHKIIiO

I ep CHECEHHsI IIePe/l TUM SIK 3aXBATHTH IMILIaHTAT, (0).
He 3acTocoByiiTe HaMipPHOTO THCKY.

MexaHiuHe BCTAHOBJICHHS IMIUIAHTATY

= BcTaHoBiTh iMILIAHTAT 3a J10OMOIOOKYTOBOIO
HAKOHEYHWKA TIPH HU3BKil MBHAKOCTI obepTanHs (25

0 0. /XB) 3 peTeNIbHIM POMHBAHHAM Ta MAKCHMAJIbHIM
sycwuisiM dikcauii 45 Hem.

mlIpoBepHiTh IMIUIAHTAT B OCTEOTOMI4HMUIi OTBIp.
'YHHKaliTe HaZIMiPHOTO THCKY.

Tpumirtka.llpu BcTaHOBIIEHH] iMIUIaHTaTa CHIIA

¢ ix canii He mopunHa nepesumyBatn 45 Hem. Skuto
TpH ocsTHeHHi 45 HeM iMmnanTar He
BCTaHOBJICHHUI TOBHICTIO, BUKPYTITh /BHJIyYiTh
IMILIAHTAT Ta PO3LIKPTE OCTEOTOMIYHHUIT OTBIp,
HACKITbKH HEoOXiaHO. (auB. «/]om0TKOBE
TpenapyBaHHs OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY »).

PexoMeHyeTCsl TPUMATH 1] PyKOIO TUTAHOBI LM,
Ha BUIAJIOK SKIIO IMIVIAHTOBOJ HE 3a0€3MeYNTh
nocTaTHbOI (ikcalii mij yac npoLesypH BUILYYCHHS .

4.2

|

PydHe BCTaHOBIICHHS IMITITAHTATY

= I puennaiite immianroBon EV
(Implant Driver EV)uinsHo nputucHyBLIn
ioro foxipypriudoro Tpumada EV
(Surgical Driver HandleEV).

mIMIIaHTOBO/ BCTAHOBJICHHUH BIPHO SIKIO
KO JI bOPOBE MapKyBaHHs 0€3110CEPEIHBO
KOHTAKTY€ 3 TPUMa4eM .

mBcraHoBIIoiiTe iMIUTaHTAT.



[Ipuennanus

= [Ipuennaiite immianroBog EV
(Implant Driver EV) Ta xipypriuHuit Tpumay
J10 KJIro4a 10 3BYKY KJIallaHHS.

Bubip nosoxeHHs

= P 03MicTiTh OJ1HE 3 OTNTHOIICHB IMIUTAHTOBOAA
OyKabHO 1151 3a0€3MeUeHHs] ONTHMAIBHOTO
PO3IIOJIOKEHHS TOTOBHX abaTMEHTIB 3
BHKOPHCTAHHAM KIIF0Ya JHHAMoMeTpraHoro EV
(TorqueWrench EV) 3 xipypriuHumM TpuMadem.

mBityure iMIIaHTOBOJ , 06EPEKHO AICTABILIM HOTO 3
iMIIaHTara.

[TiArOTOBNGHHS NYHKW iMMAaHTaTy

6 MM
5 MM
4 MM
3 MM
2 MM

[ORNIY]

Touxka BijuTiKy

(0) mis  BigMmiTOK
rInbMHE  BiATIOBiza€e
HaWHIKYOMY PiBHIO
3KOIICHHS

3aBepIleHHs] BCTAHOBJICHHS IMIIAHTATY

= ITposIOBXKITh IIPOLIEAYPY 3aBEPIICHHS
BCTAHOBJICHHSI IMIUIAHTATy Y BiIOBiHOCTI 3
0 JIH OCTaIHUM a0 ABOXETAITHUM IPOTOKOJIOM .

25



[TigroTyBaHHs JyHKH IMIUIAaHTATy

OnHoeTanmHUM XipypriyHUi TPOTOKOJ

®opmyBau sceH HealDesign EV

» KpyrmidopmMumoxyTh3acTOCOBYBAaTHCS B Oy/Ib SIKUX HOJIOKEHHAX B POTOBIH
HOPOXKHHUHI.

mTpukyTHa hopMa MpU3HaYeHA I IMIUIAHTATIB y HEepeIHbOMY Bl Ta iMitarii
(opmu pizwiB Ta iKo.

mB ucora ta giamerp po3poOieHi y BiAIOBIIHOCTI 3 MOCTIHHUMHU a0aTMEHTAMHU UL
3a0e3nedeHHs1 GOPMYBaHHS MSIKUX TKaHUH.

BCTaHOBIIEHH 5 ®opmysau scen HealDesign EO

KpyTJuii

= 3aKpimnith popMyBay sCEH PYYHUM METOJOM 32
JIOTIOMOT010 JIerkoro Hatucky (5-10 Hem).

= O GepiTh hopMyBad siceH
HealDesign EV st orpumanss noTpiGHoT

aHATOMIT MSIKMX TKAHWH.

mBcTaHoBiTh cTepuiIbHUIT OpMyBay siceH
HealDesign

EV 6e3nocepennro i3 OicTepHOro OmaKyBaHHS
3a JIONOMOT OO HIECTUIPAHHOI BUKPYTKH EV

(HexScrewdriver EV).

26

q)opMyBaq gCeH HealDesign EV, A
TPUKYTHUI

= [IpUBHKOPHCTaHHIABOXKOMIIOHEHTHOTO
TpukyTHOTo hopmysaua sicen HealDesign EV s
TOYaTKYBCTAHOBITHIOr0 32 J0IIOMOT'0F0
LIECTUTPaHHOI BUKPYTKH EV

(Hex ScrewdriverEV).
mlIpoBepHiTh rinb3yabaTMeHTa 10 JOCATHEHHS
1 OTpibHOTO
TOJIOKEHHS IHJIEKCY.
m3aTArHITH (POPMYBaU CEH PYUYHHM METOIOM 3a
JIOTIOMOT'010 JIerKoro HaTucky (5-10 Hem).



[TiAroTTOBNEHHS NYHK iMMNaHTaTy

JIBoxeTanHuil XipypriyHui MpoTOKO

Isunr-3armymka EV (Cover Screw EV)

. . '
u OI[I/IHBaplaHTI[J'IﬂKO)KHOII[IJ'IHHKI/I?:EI[HaHHH

I'Bunt-3arnymka EV
(Cover Screw EV)

= Beraprersunr-3arnyky EV (Cover
Screw EV) 3a 101oMoroxo niecTurpaHioi

BUKPYTKM EV (Hex Screwdriver EV).

m3aTATHITH 33 JOIOMOT'OO JIETKOTO HATHUCKY (5—

10 Hem).
mO0epeKHO IOBEPHITH HA MicIe

CJ1 U30BO-HA/IKICHI JIOCKYTH Ta IIiJIbHO 3alll HiTE .

Bceranosienns abatmMeHTa

= [licnsBiANOBiAHOI(pa3N3aKNBIICHHSBI IKPHITETA
BuTydiTerBuHT3araymky EV (Cover Screw EV)3a
JIOTIOMOT OFOIIIECTUTPAaHHOTBUKPYTKH EV

(HexDriverEV).

= BeraHoBiTh 00panuit popmyBad siceH abo
pecraBpauiiiHuiiTHM4acoBHii, abornocTiiiHuit

a0 aTMEHT.

Tpumitka JIpuBHITYyYeHHIKOMIIOHEHTALIO
CKJIaJIa€ThCA3ABOXYACTHH, IPUTPUMYHTETiNb3yTa
TBHHTPA30M.

27



[TigroTyBaHHs JyHKH IMIUIAaHTATy
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2000
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[TokpoKOBUI ONMUC BCTAHOBJICHHS IMIUIAHTATY :IMIUIAHTAT m
OsseoSpeedEV poxunHoto 6 Mm (OsseoSpeed®E V, 6
mm)

[IpoTokon cBepATiHHSISA IMILIAHTATIB 6 MM

TaKWM K 1 U1 IMIUIAHTATIB 1HII0T JOBKUHHA

0llCh4bq

Inpukatop manpsamky EV
(Direction Indicator EV)

= BukonaiirecBepuiinHs Ha OTPiOHY rMOKHHY B 6 MM

3aIlJIAaHOBAaHOMY HaIIPSIMKY .

mSIKII0 BUKOPHCTOBYBANOCH CBEPAIO 1,
BCTAHOBITh MEHIIMH KiHeIb iHIMKAaTOPa HANPAMKY

EV (Direction IndicatprEV)B 0CTeoTqMmi
OTBIp JUIA BI3yaii3allii flepeBipky HaNPAMKY.

m JluB BigmiTkn 6 MM Ha iHAMKaTOpi HANpsIMKY EV

(DirectionIndicator EV).
6 MM

mlTicns cBepwia 3 BUKOPUCTOBYITE OLIbLINIA
Ki Hellb iHIMKATOpa [/ HePEBiPKH HATIPAMKY.

u Bucsepanite JIyHK@HIIaHTaTy JI0 OTpiOHOT
rIMONHHY 32 JOIOMOTOT cBepata 5.

O



[TigroToBICHHS JTyHKH IMIUIAHTATY
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6 JlonaTk ipi

——CREPIOK; aJibHE JaTKOBC IIpCIapyBd HHsA I'mubunomipimmnanrata EV BCTaHOBIIEHH S
E\Iy](!COrtIC%[lubrlﬁIE\%( ry04aToi KiCTKH (Implant Depth Gauge EV)
= 3aBepIIiTHIIi ATOTOBICHHS = Slkito HeoOXig npenapyBaHHs = TlicascBep LTI HHABUKOPUCTOBYHTE » BeranoBiteiMmnanTarsa

MosKe OyTH BUKOHAHO 3 BUKOPHCTaHHAM

OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY raubuHOMipiMmIanTaty EV

BHCBEPUTIOBAHHAM JI0 MapTiHAILHOTO O /IHOTO 3 HACTYIMHUX CBEPAI : (Implant Depth Gauge EV) FIOTIOMOTOIO KyTOBOTO
Kpato JiHii BiaMiTkn rimGunn. B ISt IepEeBiPKH TTHOUHI HAKOHCHHHKA NPH HU3bKIA
3aJIXKHOCTI Bijl TOBIIMHU KOPTUKAJIBHOT OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY. LIBMAKOCTI 0GepTaHHs

KICTKH , BUKOPHCTOBYHTE KOPTHKAIbHE (25 06./XB) TAMaKCHMATLHOMY
ceepiuio A abo B wo npushatene sycwnidpixeawii 45 How.

CreniaibHO VIS IMIUIAHTATIB 6 MM. . .
1 an @ ceepuio remmrose EV (Twist Drill EV)
ITicnABiAKPUTTS TPUKOPIOHHOTOKOPTUKATIEHOTO IIapy
O O KOPTHKaJIbHUM CBEPAJIOM O xgﬁ B K€ BUKOPUCTOBYBATHCA
ceepmio Vs abien (ATpUM iKaIbHOT KICTKH, KOJIH
Taka IiJTpUMKa He Nekas3aHa.

@ Q cBepto cximuacre EV (Step Drill EV)
JISIBi}IKp]/ITTSI TIPUKOPAOHHOT'O KOPTHKAIbHOTOIIAPYKOPTHKATIbHUM
6 MM 6 MM cBepuIoM BB OMOBHEHHS 10 MOCIa0IeHHS MATPHIMKH anikaabHOK
KiCTKOIO BUKOPHCTOBYETBCS CBI

X151 pO3LIMPEHHS! AUISHKH Tijla OCTEOTOMIYHOTO OTBOPY B
@lauiﬂx 3 OLIBLI IUIBHOKO KiCTKOIO, HAMIPHKIIA/] HA HIDKHIIT 1eerti.



[TiAroTOBICHHS JTyHKH IMIUTAHTATY
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Kirou munamomerpuunnii EV (Torque Wrench EV)—

X1pypridyHe BTpy4aHHs

JInHaMOMETPHYHIA KJTI0Y 3 XipypridYHUMTPHMa4eM BUKOPHCTOBYETHCS P BCTAHOBJICHHI Ta NPUMIACYBaHHI IMIUTAaHTATY.

Ipy BUKOpPHUCTaHHI 3 OPTONEAUYHIM TPHMadeM JHHAMOMETPHYHHII KIIFOY MOXKE TaKOXK BUKOPUCTOBYBATHCS IJIs 3aTATyBaHHS IBUHTIB

a0aTMEHTIB Ta 'BUHTIB MOCTONOIOHUX NPOTE3iB.

306ip

= 30epiTh roJiBKy Ta KOpILyC KJfo4a
3'€JlHaB].HH KOMITOHEHTH pa3oM Ta
HPOBEPHYBIIH 10 KIIAL@HHS.

IIpuennanns

= [Ipuennaiite iMmmiantosox EV
(ImplantDriver EV), minbHo mpuTUCHYBIIM
foro noxipypriutoro Tpumada EV
(Surgical Driver HandleEV).

MiMIUIAHTOBO/| BCTAHOBJICHHI BIPHO SKIIIO
KO JIbOPOBE MapKyBaHHs
6e31mocepeTHLOKOHTAKTY€E 3 TPHMadeM.

m BeraHoBiTh iMIuIanTaT

mBCTaHOBITh TPHMAaY Ta IMILIAHTOBOJ B KIIOY
TpiCKauKy

¥
o

Bukopucranus

= ITputpuMy#iTe BEpXHIO YaCTHHY TpHMaya.
OGepesKHO MOTATHITH pUYar AMHAMOMETPUYHOTO
KJIFOYA 33 HAIPSIMKOM CTPIJIKH [0 JOCSTHEHHS
noTpi6Hoi ikcamii.

TIpnmitka .Puyar 1uHaMOMETPHYHOTO KiIF04a HE
TOBUHEH BUXOIHUTH 3a KiHellb LKA/, OCKIIbKH 1ie
MOX€ IPU3BBECTH JI0 HEJOCTOBIPHUX MMOKA3HUKIB
sycunns dikcanii.

TIpumitka.CTpinka Ha roiBLi KII0Ya TO3HAYAE
HaIrpsMOK BUKOPHUCTAaHHS KIIrO4a .




[TigroToBICHHS JTyHKH IMIUIAHTATY

Po3bopka

= 3HIMITh TPEMay 3 KIIF04a

= 3HIMITb I'OJiBKY, HATHCHYBIIIH ITAJIBLIEM HA
nornu6ienHs (1) Ta 00epexHO MOTATHYBIIH
TONBKY (2).

OuuieHHs Ta BUCYILIY BaHHS

= Tpu oKkpemi JieTani Terep MOXHA OYNCTHTH 3a
JIOLIOMOT'OI0 BOJY Ta LIITKH . JlaTh aetansim
TPOCOXHYTH.

Crepumizaris

= CrigkyiiTe 3a iHCTPYKILi€IO 0 BUKOPHCTAHHIO
Bijl BUpOOHHKA

31



[TiAroTOBICHHS JTyHKH IMIUTAHTATY
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JINHAMOMETPUYHUN KJIFOY JIUISI CUCTEMH
immianTatie Astra Tech Implant System® EV

[Ipornerypu BCTaHOBICHHS

BcranoieHHs iMInIaHTaTa

KoMmnoHeHTH 1151 BXKUBICHHS

TumuacoBi pecTaBpauii Ha ycix
PpiBHSX

TocriitHi pectaBpatiii Ha piBHI
IMILTaHTATy

TocriiiHi pecraBpatii Ha piBHI
abaTMeHTy

PexomenoBani 3ycuiis dikcarii

< 45 Hem

~

B pyuny/ nerkuii naruck nansisivu (5—10Hcwm)

25 Hewm ___\\—\
15 Hem

A




OuuILeHHs Ta CTepUIIi3aLis

OuuilieHHS Ta CTEpUIII3aLlis

Bci cBepiuta, 3a BUKIIOUEHHAM OJHOPA30BOTO CBEpUIA Pyuna npouenypa
cmcenonioHoro EV (Precision Drill EV), Mo>xHa BUKOPUCTOBYBaTH
pUOJIU3HO AECATh pa3iB. SIKIIO cBepIa He IUIAHYEThCS
BUKOPUCTOBYBATH MOBTOPHO , HOMICTITh iX /10 KOHTeliHepa 3
TOCTPHUMU BiIXOAAaMU OZpa3y IIiCIIs 3aBEepIICHHS MIPOLELYPH
BCTaHOBJICHHS IMILIAHTATA.

HaHeciTb Mutounii 3aci6 Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert,
I'amOypr) ab0 aHaNOTiYHMIT PO3YNH Ha BCI OBEPXHI.

IIpoTpiTh 30BHIIIHIO Ta SKIIO MOXKJIMBO BHYTPILIHIO OBEPXHIO
iHCprMCHTa M'IKOI0 HEMJIOHOBOIO HliTO‘IKOIO J0 ITOBHOT'O BUOAJICHHS

) . wisM Ta 3anumkis. [Ipomuiite BHyTpimiHI
[pumitka.OqHOPa30Bi BUPOOH OBTOPHO BUKOPUCTOBYBATU HE

MO3KHA. KaHaJli MUIOYMM PO3YMHOM 34 JONMOMOTOIO I'OJIKU JUTA MPOMUBAHHS,

OJSTHYTOIO Ha IIIPHIL.
[lepeBipTe YU HE JUIIMIOCH B KaHAJIAX [UISIM Ta 3aIUILIKIB. JIHIIiTh
IHCTPYMEHTH B YJIbTPa3BYKOBiil BAHHOUII 3 MHIOYMM PO3YHHOM Ha 10
XB. , 38 BUKIIFOYSHHSIM CBep.u1 Ta HaOpiB. [IpoMuiiTe i 4ucToIO Ta

Buasite 3aMIIKH TKAHKH Ta KICTKH , 3aHYPUBILIH BUKOPHCTaHI
BUpoOu B Teruty Boxy (< 40 °C /104 °F). He BukopucroByiite
(ikcyroui 3acobu abo ropsuy BoIy, OCKUTBKH i€ MOXE BIULTHHYTH Ha

HACTYIHI PE3YIbTaTH OUHIIICHHS. BupoOu ciiiy TpUMaTH y BOJIOTOMY HPOTOMHOIO BOJIOKO 710 MOBHOTO BIIANICHHS CITLIIB BiZl MHIOHOrO
CEepeIOBHILI [0 TIOYATKy HACTYITHOTO €Tally. Y BHIAAKY KIFOYa ISt posunmy. TIpOMHiiTe BHYTPILIHI KAHATH BOO0 32 IOTIOMOTOIO
BCTaHoB/eHHs abaTmenTa npsmoro EV (Direct Driver EV @ 3.3, @ 4) 1o 1ey g npomusanms.

Ta KJII0Ya JUisl BCTaHOBIICHHS abaTtMmeHTa maposuasoro EV (Ball

Abutment Driver EV) 36epeeHHs y BOIOrOMY CEpeIOBHIL| € IIpuroryiite BaHHOYKY 3 PO3UMHOM TS A€3iH(EKLIT iHCTPYMEHTIB
00O0BSI3KOBHM . D212 (DURR SYSTEM-HYGIENE) ab0 aHanoriuHum
JIe3UHQIKYIOYUM PO3UYHHOM Yy BIIIOBITHOCTI 3 IHCTPYKLIIMU
BHPOOHHMKA MUIOYOTO0 3ac00y. [T0BHICTIO 3aHypTE IHCTPYMEHTH Ha Yac
110 BKa3aHUH BUPOOHUKOM.

IIpomuiiTe BHYTpILIHI KaHAIH TPU pa3H 3a JOMOMOTOIO TOJKH ISt
[IPOMHBaHHSI.

[IpomuiiTe mix YUCTOIO MPOTOYHOIO BOJOIO 0 BUIAJICHHS YCiX CITiIIB
ne3uH(pikyrouoro pozunny. [IpomuiiTe BHYTpIllIHI KaHAIH 32

SIKIIo oumIeHHs BifKiIaaeThest OUbI HiXk Ha 120 XB, 3aHypTe
IHCTPYMEHTHU y BAaHHOYKY 3 OUHIIAIOYHM Ta Je3HH(IKYI0UHIM
PO3YMHOM JIJIsl 3aNI00IiraHHs BUCHXaHHS IITEH Ta (a00) 3aUIIKIB
KpOBI Ta IHIINX 3a0pYAHCHb.

[TixroToBiIEHHS 10 OUYUIIEHHS

Heo6xinHo po3ibpaTu HaCTyIHI BUPOOH - JIOTIOMOT OO0 TOJIKH AJISL IPOMUBAHHS .

« Habip xipypriunmii Bemmxuii EV (Large Tray EV) BucyntiTh iHCTPYMEHTH 3a IOMOMOTOI0 MEAUYHOTO CTHCIIOTO HOBIiTps
Ta Habip mammii EV (Small Tray EV); Ta MPOTPITh

WKOMITOHEHTH Uil 3HSTTS BiIGUTKIB Tpanchepn 0e3B0PCOBMMH OHOPA3OBUMH CEPBETKAMH.
JUTS 3aKPUTOT Ta BIKPUTOT JIOXKKH ). ABTOMaTHYHA npooeaypa

TToMiCTiTh IHCTPYMEHTH B MHIOUYHH JIe3UH(EKTOP
— Vario TD a6o aHanoriyHuii — y CIiBBiHOIICHHI 3
HaGip xipypriunmitRemmuii EV PEKOMEHIAIIIMH TIocTavanbHuKa. [Ipukian Muro4ol
(Large TrayEV) nporpamVu ario TD:
mromnepense MurTs , 20 °C;
EOYNCIICHHS 3 BUKOPHCTAHHAM MHIOUOTO 3aC00y —

neodisher MediClean forte (Dr. Weigert, Fambypr)
Kpuurka a00 aHaNIOTiYHOro po34unHy 1pu 45-55 °C;

B HeWTpaizalis;

: \ Haxnanxa = IIPOMiXKHE IPOMUBAHHS ;
P

i - L >

e

= AesunHdekuis, > 90 °C (baxkaHo 93 °C), 5 xB;

? = SR A s aaa W CyIIKa.
| “ OcHoBa . .
- . - . - - nabopy Orysin Ta nepeBipka GyHKIIOHYBaHHS
TIPSR WY Caepana Hep6xiuHo 31:4iHIOBa’}‘H , SIK TITBKH HOI‘.ipHIyIOTI;CH pixydi
D) BJIACTHBOCTI. Bukuayiite Tymi abo MoIMIKopKeHi BHPOOH.
OCHOBH
Ha6ip mammii EV (Small Tray EV)
Kpumika
Haknanxa
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OuHIIEHHS Ta CTepHJIi3allis
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YmakoBka nepes CTepl/I_]]i?,auie}O TIpumitka.B CIIIA: pekOMeHIY€EThCSl HAarpiBaHHS B CyX0XKapoBiit
PeTeNbHOBHCYILITH BCi BUPOOH Mepe IIPOLecoM cTepHITi3anii s wadi (160 °C / 320 °F B npoposx 4 rognH).

gano6iraHHﬂ KOpo3ii. 30epiTh I0TOK T2 PO3IIOXKITH CBEpIUIA TA V Bumajky aGarMenta Atlantis 3 HOKCHIA IMPKOHIs
IHCTPYMEHTH y TMOPANKY 6yK],3 /HOMEPIB CBEPIT, AKIIO MOANTTHBO. PEKOMEHIY€ThCS HArpiBaHHA B CyX0xKapoBiit madi
PeKOM_eHJ:LyeTLCﬂ 3aBEPHYTH {HCTPYMEHTH Ta JIOTOK Y Bi/IOBI/IHOCTI (160 °C / 320 °F B npoaosx 4 roavH).

3 BKa3iBKaM1 BUPOOHUKA yIaKyBaJIbHOTO MaTepialty s
crepuitizanii. PekoMeHay€eThesl po3MiCTUTH a0aTMEHTH , TBUHTH Ta
HPUMIpOYHi BUPOOHU B MAKET JUIsl CTepHITi3allii. 36epe)KCHHH

BupobumaroTb36epiraTucst B OpUriHaJIbHUX YIIAKOBKaX y CyXOMYy
Micui npu KiMHaTHIN Temneparypi (18-25 °C /6477 °F).
BukopuctoByiite cTepiiIi3oBaHi KOMIIOHEHTH B MIPOJIOBXK TEPMiHY
MPUAATHOCTI,IO BKa3aHUI BUPOOHMKOM MaKeTa [UIs CTepHITi3aliii.

[pumitka.B CLIA: BukopucroByiite onodopenuii FDA maker st
cTepuJIi3allii Ta BCTAHOBITH Yac CyIIKH Ha 16 XB. MO 3aKiHYCHHIO
[UKJIA CTepHIIi3amii mapom.

TpumitkaCriakyiite iHCTPYKI[isIM BUPOOHUKA 110 00CIYTOBYBaHHIO

CTepYI.H13.aulﬂ TAOYHUIICHHIO KyTOBI/IX HaKOHC‘{HI/IKiB Ta KJII0O4Ya [[I/IHHMOMBTpI/I'—IHOFO
Crepuiizallis apoM 3 nepeiBaKyyMHUM IIUKJIOM EV (TorqueWrenchEV).
(134 °C/ 275 °F B npofoBx 3 XB).

[Iporteaypa crepwitizartii 11t BUpOOiB3

Il TPKOH1A JoKcHaa
Bupo6u 3a60poHSIETHCS CTEPHITI3yBaTH BIIAPOBOMYaBTOKIIABI.

[TonibHa 06poOKka MoJKe BIUIMBATH HAa MEXaHIUHI BJIaCTHBOCTI
Marepiainy.

VY Bumnazky abarmeHTa LupkoHieBoro ZirDesign
PEeKOMEHy€eThCs pifKa XiMidHa cTepuitianis a00 BHCOKOAKTHBHA
ne3uHdexiis.

3asiBa PO OYUINEHHS Ta CTEPUITI3aIlil0 KOMIIOHEHTIB CUCTEMHU

imnnaHTaTiB Astra Tech Implant System® EV

Kommnawniero Dentsply Sirona po3po0uieHi ta aTecToBaHi iHCTPYKIIii .

10 OYHIIEHHIO Ta CTEPUITi3aLil KOMIOHEHTIB CHCTEMH IMILUIAHTATIB IIpy BUKOPHCTAHHI aJBTEPHATUBHAX IPOLEAYP KOPUCTYBAY IIOBHHCH

Astra Tech Implant SystemEV. LLi iHCTpyKLii po3pobneHiy TIEPEKOHATHCS B TOMY, IO 00paHa MpoleAypa OIHIIEHHS Ta
CTepUpHIIi3aLii 103BOJISIE JOCATHYTH 3aTpeOyBaHUX Pe3yJIbTaTIB .

Bi/IMOBIHOCTI 3 BKA3aHUMU HIKIE CTAaHJAPTaMH- *ANSI/AAMI ST79:2010 & A1:2010 Comprehensive guide to

steam sterilization and sterility assurance in health care facilities

[Iporpama VarioTD (peKOMeHI[yCTLCSI JUUIsL aBTOMaTUYHOT O ([leTanibHe KepiBHUIITBO 110 CTEPHITI3aLlii TAPOM Ta 3a6e3TeueHHs CTEPHIILHOCTI B
06poGenHs Ya murounii 3aci6  neodisherMediCleanforte (Dr. 3aK18J1aX OXOPOHH 310pOB's ).
Weigert)MOXYTb OyTH 3aMiHEHI Ha aHAJIOT1YHI IPOTPaMH Ta MHUIOU1 *ANSI/AAMI ST81:2004/(R) 2010 Sterilization of medical devices —

L . . Information to be provided by the manufacturer for the processing ofresterilizable
3aCO6H'HOHaTKQBa lH(iJopMaH.ISI AOMIa€TBCA Ha cCauTax medical devices (Crepuizartis MegunyHuX BHPOOIB - iHpOpMALis , Ky Hafae BAPOOHUK
http://www.mlele-professmnal.aqrﬁﬁo ) TIOBTOPHO CTEPHJIi30BaHUX MEMYHHX BUPOOIB ).
www.drweigert.com. +-AAMI TIR12:2010 Designing, testing, and labelling reusable medical

devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medicaldevice
Ha6ip Xipypl‘i‘IHI/Iﬁ BEJINKHIL EV(Large TrayEV) manufacturers (IIpoekTyBaHHS , TECTyBaHHS Ta MapKyBaHHs 6araropasoBUX MeIUYHUX
. = EV (S uT EV . MPHIAiB , IPUAATHUX MV CTEPHITI3ALii B MEAMYHUX 3aK/IaaX - KePIBHUITBO IS
Ta Habip Manuit (Small TrayEV) purorosneni 3 BUPOGHHKIB MEHHHIX PUITAAIB).
icperi PPSU) — marepi i
nonl(beﬂlncynb(l)OHy ( L. ) MaTeplaily sAKHH MOKE 6,yTH «EN ISO 17664:2004 Sterilization of medical devices — Information to
YYTIUBUM 10 ASSIKUX XIMIYHUX PEYOBHMH,III0 MalOTh B co0i amerar, be provided by the manufacturer for the processing of resterilizablemedical
: devices
HaNpHKIaz 10 ETHIALCTATY 3BEPHITHCA /10 BHpO6HHKa Balioro (Crepuizauis MeanuHuX BUPOOIB - iH(OpMaNis , HataHa BUPOOHUKOM 1O 00po6ui
MUIOYOTO0 3ac00y JJIs1 OTpPUMaHHS JIeTanbHOI iH(opMarii npo IIOBTOPHO CTCPHJTI30BAHMX MEMMHIX BUPOOIB.

.. YA p a (b pMal np «EN ISO 15883-1:2009, Washer-disin ector% - Part 1: General requirements,
CYBMICHICTb BUKOPHUCTOBYHOYOIO MHMIOY0Iro 33006}’ Ta SKIO terms a_nd deﬁnlt|ons_and tests (Anapatu Aans MUIKM Ta Ae3nHdekuii. YactnHa 1 .
Mutoumii 3aci6 neodisher MediClean forte HBMKOPHE@ERSYETHC. 5 3araibHi BUMOTH, TSPMiHH, BU3HAYCHHS Ta JOCII/H ).



«E N ISO 15883-2:2009, Washer-disinfectors — Part 2: Requirements
and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection forsurgical instruments,
anaestetic equipment, bowls, dishes, receivers,utensils, glassware, etc. (Anapatu ons
MHiKH-1e3uHbeknil. YacTrHa
2. Bumoru Ta METOM JJOCITiliB MHIOYO-Je3UH(PIKYIOUMX MAIIHH , [0 BUKOPHCTOBYIOTh
TepMiuHy Ae3uH(EeKLito XipypriyHuX iHCTPYMEHTIB, 00JIaIHAHHS 11 aHACTe3i1, YallloK,
TapiloK, Mocyay, BUPoOiB 3i CKIa i T. 11.).

«ISO/TS 15883-5:2005, Washer-disinfectors — Part 5: Test soils and
methods for demonstrating cleaning efficacy (AnapaTtv 4ns Muiiku -gesvHbekuii .
Yactuna 5. 3a6pyJHEHHS 1UIsl IPOBEICHHS JOCIIIB Ta METOAH LIO JEMOHCTPYIOTh
e(eKTHBHICTb MUK ).

-EN ISO 17665-1:2006, Sterilization of health care products — Moist heat —
Part 1: Requirements for the development, validation and routine controlof a sterilization
process for medical devices (Crepunizauis npoaykris 0XopoHH 310pos's . Bonore
terwto. Yactuua 1. Bumoru 1o po3po6ku , Barianii, Ta KOHTPOIIIO IPOLECY
cTeputi3aLii MeJUIHUX BUPOOIB ).



IIpo kommanio pentsply Sirona Implants .
Kommnanis Dentsply Sirona Implants pornoHye NIMpoKui acOPTHMEHT pillleHb

JULSL BCIX eTariB JIIKyBaHHs 32 J0MOMOrolo imMruiantatiB Ankylos®,Astra Tech
Implant System® Ta Xive®, untposi TexHonorii, Taki sk Atlantis® —
BUcokoinauBinyanizoBani CAD/CAM-pilieHHs — Ta HaBirauiiiHa Xipypris
Simplant®,piieHHs 3 BiIHOBIIOBAILHOTO JiKyBaHHs Symbios® Ta nporpamu
migBumeHHs kpaidikauii Ta po3Butky 6i3Hecy , Taki sKSTEPPS™.

Dentsply Sirona Implants — naniitHuii mapTHep crienianicTis 3 obiacti
CTOMATOJIONi, 10 Ja€ MOXKIIMBICTh OTPUMATH Hepea0adeHi Ta J0BroTpuBai
pe3yibTaTH JSHTaIbHOI IMIUIAHTALT Ta MOKPAIIUTH SIKiCTh XKHUTTS MALi€HTIB.

ITpo xommanito Dentsply Sirona

Dentsply Sirona — maciTabHuit CBiTOBHI BUPOOHHUK MpodeciitHux
CTOMATOJION YHHUX MaTepiaiiB Ta TEXHOJOTIH, sIKUii Bxke moHax 130 pokis
BIPOBA/PKY€E 1HOBAI , Ha/Ia€ MTOCIYTH CTOMATOJIOTaM Ta HallieHTaM 1o
BCbOMY CBiTy. Dentsply Sirona po3po0uisie , BUTOTOBIISIE Ta IPOJAE MOBHY
JIHIMKY pilieHb BKIIOYAI0YH CTOMATOJIOTHY IPOIYKIIIO [UIsl Miri€HH POTOBOT
MOPOJKHUHM, @ TAKOJXK 1HILI PO3XiIHI MEANYHI IPUCTPOT i3 IIHPOKOTrO
ACOPTHMEHTY OpEH/IiB CBITOBOTO PiBHSI.

Bupobu Dentsply Sirona nig mapkoto The Dental SolutionsCompany™ — ue
iHOBaLiiHi eeKTHBHI pilIeHHs 1S GBI SIKICHOTO , 6E3MeYHOT0 Ta
IIBHKOTO JIiKyBaHHs 3y0iB. 3aranbpHocBiTOBa mTad-kBaptrpa Dentsply
Sirona suaxomutecs B Mopky (ITencunsanis, CIIA), a Mixzapoua
mTab-KkBapTUpa — B 3a1b10yp3i (ABCTpis). AKIil KoMIaHilnpeACTaBIeH] HA
amepukaHckiit 6ipxxi NASDAQ mix konoMXRAY.

JonatkoBy indopmarito npo kommasxito Dentsply Sironau ii mpoyKiito 1us.
Ha canTi www.dentsplysirona.com.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona

o™ 32671181-RU-1705 © Dentsply Sirona,2017. T Bei npasasaxumeni.

ITOBApHI 3HAKH,

i OYAKH

KomnaHsa Dentsply Sirona He Bj,



	Керівництво з проведення хірургічних процедур
	Система імплантатів
	Astra Tech Implant System® EV

	Простота без компромісів
	Система імплантатів Astra Tech Implant System®
	Зміст
	Введення:
	Astra Tech Implant System® EV
	система імплантатів
	4 4
	Протоколсвердління і класифікаціякістки Асортимент імплантатів
	Розміри імплантатів / положення зубів                    
	5 5
	З`єднання з абатментом Концепція набору
	6 8
	Кольорове маркування                                                                                                      

	Планування лікування
	Доопераційні процедури                       Клінічне застосування

	Підготування лунки для імплантату
	12 16 18 20 21
	Огляд хірургічних компонентів та інструментів Упаковка імплантату та розпакування імплантату Протокол свердління      
	Розширений протокол св е рдління                
	Підготування остеотомічного отвіру
	Покроковий опис встановлення імплантату                   
	Одноетапний хірургічний протокол                    Двохетапний хірургічний протокол                   
	Покроковий опис встановлення імплантату, 6 мм
	28 30 32
	Динамометричний ключ: хірургічне втручання Рекомендовані зусилля фіксації
	Очищення та стерилізація
	Введення



	Протокол свердління
	Щільність і орієнтація трабекул  губчастої кістки розрізняються в залежності  від пацієнта і конкретної ділянки кістки. Через ці відмінності опір при  подготуванні лунки імплантату і встановленні імплантату може сприматися  по різному. Маргінальна кортикальна кістка, як правило, однорідна, але  може відрізнятися  по товщині, що вимагає обов'язкового  використання  адаптивного методу препарування.
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	Індексовані абатменти в шістьох положеннях

	Без індексації
	можуть бути встановлені
	Неіндексовані абатменти можуть  бути встановлені в будь якому кутовому положенні
	Введення



	Концепція набору
	Розкладкомпонентівнаборурозміщенітакимчином, щоб хірургубуломаксимальнозручнопідчасусієїоперації. Завдяки особливому дизайну набору гумові втулки для фіксациї свердл таінструментівнепотрібні, щозначнополегшуєпроцес очистки.
	Розкладканадрукованананакладці, якафіксуєтьсянаоснові набору. Церішеннядаєможливістьадаптуватискладнаборуу відповідностіз індивідуальнимипотребами.
	Логіканаповнення набору
	Великий набір з кольоровим маркуванням наповнений системою маркуваннямсвердл, щобазуєтьсянанижчеприведених принципах. Цясистемазабезпечуєпростетаефективне використаннясвердл в продовжвсієї операції.
	■ Свердладляпрепаруваннягубчатоїкістки
	замарковані в білий колір та відмічені номерами свердл 1–6 на стержні свердла.
	С вердладляобовязковогопрепарування
	кортикальної кістки мають кольорове маркування відповідно імплантатамімаркованібуквою A або B увипадкупрямих
	імплантатівтабуквами
	A/B у випадку конічних імплантатів.
	■ Свердладляослабленняпідтримкиапікальної
	кістки та розширення остеотомічного отвору мають кольорове маркуваннявідповідноімплантатамщомаркованібуквою V
	або X.
	■ О кріммаркуваннядіаметрунастержнях
	свердл є цифри або букви для полегшення ідентифікації та пошуку інформації.
	B
	A - 6 мм
	B - 6 мм
	A/




	Накладка 1
	Накладка 2
	Накладка 3
	Малий набір
	EV (Small Tray EV)
	Введення

	Кольорове маркування
	В системі AstraTech ImplantSystemEVдля зпрощення визначення
	правильних компонентів використовується кольорове маркування та геометричні форми .
	Кожному розміру частини зєднання імплантата
	та абатмента відповідає окремий колір , який послідовно використовується до всіх відповідних елемантів системи. Колір використовується безпосередньо
	до компонентів та інструментів, а також до упаковки матеріалам, де це можливо.
	та інформаційни м
	Ø 3,0
	Ø 3,6
	Ø 4,2
	Ø 4,8
	Ø 5,4

	Наступні компоненти та (або) упаковка з кольоровим маркуванням:

	Передопераційні процедури
	Передопераційні обстеження
	Передопераційне планування
	Планування лікування


	Клінічне застосування
	Імплантати OsseoSpeed EV призначені для негайного встановлення в лунку після видалення зубів та (або) частково або повністю заживлені альвеолярні гребні з використанням одно або двохетапної хірургічної процедури.
	Імплантати OsseoSpeed особливо рекомендуються для застосування в кістці з низькою щільністю , коли імплантати з іншим обробленням поверхні можуть бути менш ефективними.
	Імплантати OsseoSpeed EV можуть використовуватися з протоколом негайного навантаження. Проте при заміні одиночних зубів у кістці низької щільності або при використанні імплантатів 6 мм, коли первинна стабільність може досягатися з важкістю, негайне навантаження може бути не бажаним і тому не рекомендується.
	Форма імпланта ту
	загальне клінічне застосування

	Планування лікування
	З точки зору механічної стійкості у беззубих ділянках рекомендовано встановлювати більш широкі імплантати із можливих. Це особливо важливо в бокових ділянках щелепи, де сила навантаження висока і необхідно приймати до уваги можливість виникнення вигину.
	У всіх випадках при визначенні кількості імплантатів та відстані між ними необхідно враховувати умови навантаження.
	Підготовлення лунки імплантату

	Огляд хірургічних компонентів та інструментів
	Підготовлення лунки імплантату виконується поетапно за допомогою свердл з різним діаметром, інструментів та засобів перевірки , які забезпечують ефективне та атравматичне підготовлення. Свердління кістки має виконуватися на швидкості не більш ніж 1500 об./хв. із застосуванням зовнішнього охолодження . Техніка переривного свердління допомагає попередити нагрівання кісткової тканини та створює ефект насосу для ефективного видалення кісткової тканини.
	Свердла Astra Tech Implant System EV:
	■ Бездоганніріжучівластивості.
	Вигравованілазеромвідміткиглибини .  Стерильнаупаковка.
	■Багаторазовевикористаннязможливістю
	одноразовогозастосування.
	■ Окрім маркування діаметру на стержнях свердл є
	ц и фри/буквидляполегшенняідентифікаціїтапошуку
	інформації.
	■ Кольоровемаркування.
	Упаковка
	З

	Захват
	Свердло направляюче EV
	(Guide Drill EV) / свердлосписоподібне EV (Precision Drill EV)
	Подготовлення лунки імплантату

	Препарування губчатої кістки
	Препаруваннякортикальної кістки - прямі імплантати

	A
	B
	Препаруваннякортикальноїкістки - конічні імплантати
	Підготовлення лунки імплантату


	Огляд хірургічних компонентів та інструментів
	6 мм
	6 мм
	5,4 мм
	3,0 мм
	Альтернативні методи препарування губчатої кітки
	V —гвинтовесверло—додаткове
	препарування апікальноїчастини
	Після відкриття прикордонного кортикального
	A,B
	шарукортикальнимсвердлом
	або
	послабленняпідтримкиапікальноїкістки , коли такапідтримка непоказана.
	■Колір: відповідаєімплантату.
	Примітка. У випадкуконічнихімплантатів цей колір відповідає діаметру іла імплантату
	■ Маркування: діаметртаV. ■Довжина: наявнакоротка (6–13 мм)
	тадовга (6–17 мм).


	X — східчасте свердло
	— додаткове
	препарування тіла
	Після відкриттяприкордонногокортикального
	шару кортикальним свердломBабо конічним свердлом A/B
	в доповнення до послаблення підтримки апікальної кістки використовується свердлоX для розширення ділянки тіла остеотомічного отвору в ситуаціях з більш щільною кісткою, наприклад в нижній щелепі.
	■Колір: відповідає імплантату.
	Примітка. У випадку конічних імплантатів цей
	колір відповідає діаметру тіла імплантату.
	■Маркування: діаметр X. ■Довжина: наявна коротка (6–13 мм)
	та довга (6–17 мм).

	Індикатор напрямку EV
	(Direction Indicator EV)
	Використовуєтьсядлявізуалізації положення
	напрямку підготовленого остеотомічного отвору Вузький кінець використовується після свердла
	1,
	широкий кінець — після свердла3.
	Лазерне маркування позначає глибину 6 мм. Виступ (шийка) інструмента позначає найменший (3,0) та найбільший
	(5,4) розміри платформи імплантата.
	Індикатор напрямку EV (DirectionIndicator EV)
	має отвір для приєднання різьби безпеки.

	Підготовлення лунки імплантату

	Зміна глибини остеотомічного отвору
	Ретельно виміряйте глибину остеотомічного отвору. Використовуйте для глибини ту ж саму клінічну точку відліку, що й для запланованого положення імплантату.
	Глибина повинна бути достатньою, щоб імплантат знаходився на рівні прилеглої маргінальної кістки або трішки нижче.
	Глибина свердління
	Глибина свердліннявимірюється від самої широкої частини к інчика
	свердла в верх до відмітки глибини.
	Довжина: наявна коротка (6–13 мм) та довга (6–17 мм).
	Додаткова глибина кінчика складає не більш як 1,0 мм незалежно
	від діаметру свердла .
	5,4-
	3,6-
	4,8-

	Подовжувач для імплантоводаEV-GS
	(Implant Driver ExtenderEV-GS)
	Призначений для збільшення довжини свердла ,
	імплантовода EV (Implant Driver EV) або імплантовода EV-GS (Implant Driver EV-GS).
	Примітка. Подовжувач для імплантовода EV-GS
	(Implant Driver Extender EV-GS)варто
	використовувати лише зі свердлами ,
	імплантоводами EV (Implant Driver EV)
	та імплантоводами EV-GS (Implant Driver
	EV-GS). При використанні подовжувача необхідно забезпечити достатнє промивання .

	Глибиномір імплантата EV
	(Implant Depth Gauge EV)
	Використовуєтьсядлявиміруглибини лунки імплантата.
	■Маркування: відповідає довжинам імплантату
	6 –1 7 мм.
	Другий кінець глибиноміраможе використовуватися як вимірювальний зонд. ■Маркування: 0–15 мм.
	Примітка.Глибиномір має звуження для більш полегшеного визначення відмітки 13–15 мм.

	Імплантовод EV
	(Implant Driver EV)
	Використовується для для захвату та встановлення імплантата у підготовлений остеотомічний отвір.
	Імплантовод EV (Implant Driver EV) може
	з'єднуватися з будь яким з шісти можливих положень імплантата . Корпус імплантовода має шестикутну форму з поглибленнями.
	Примітка.Для полегшення оптимального
	встановлення готових абатментів ппроверніть од не
	з поглиблень букально.
	Точка відліку (0) відміток глибини відповідає запланованому рівню кістки, тобто самому нижньому рівню зкошення.
	■Колір: відповідає імлантату .
	■Маркування: глибина та діаметр.
	■Довжина: два варіанта.
	Підготовлення лунки імплантату

	Упаковка імплантату та розпакування імплантату
	На упаковку нанесенийдвохмірний штрихкод
	для зпрощення керуванням запасами .
	Упаковка
	Контейнер імплантата
	Захват імплантату
	У паковка свміщує захисні блістери, в яких
	розміщуються компоненти

	Ярлики
	■Для ведення записів прохід лікування пацієнта та
	п ер едачу інформації команді ортопедів надаються
	три клеючі ярлики.
	Відкрийте блістерну упаковку.
	Перенесіть стерильний внутрішній контейнер
	в с терильну зону.
	■ Відкрутіть кришку контейнера, щоб оголити
	ве р хній край імплантату.
	Примітка .Маркування з вказаним розміром та довжиною імплантату.
	П риєднайтепотрібнийімплантовод
	EV (Implant Driver EV) докутового
	наконечника абохірургічноготримача.
	Подготовлення лунки імплантату
	а)
	б)


	Захват імплантата
	П ереконайтеся, що імплантовод встановлений
	в імпланат до кінця (а).
	■Натисніть, щоб активувати функцію
	п ер енесення, перед тим як захопити імплантат
	(б).
	■Не застосовуйте надлишкового тиску при
	ви л ученні імплантату із внутрішнього
	контейнера.

	Приєднання імплантоводу
	(Implant Driver EV)

	EV
	риєднайте імплантовод EV
	■П

	(Implant Driver EV), щільно притиснувши його до
	хірургічного тримача EV
	(Surgical Driver Handle EV). Імплантовод
	встановлений правильно якщо кольорове маркування безпосередньо контактує з тримачем.
	Ручний захват імплантату
	Використовуйтедля захвату імпланта
	EV(Implant DriverEV)
	разом з
	імплантовод хірургічнимтримачем
	EV
	(Surgical DriverHandle EV).


	Підготовлення лунка імплантату

	Протокол свердління для прямих
	імплантатів OsseoSpeed® EV
	EV,
	EV,
	EV
	EV
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	EV,
	Подготовлення лунки імплантату

	Протокол свердління для конічних
	імплантатів OsseoSpeed® EV
	Дляситуаційзобмеженимоб'ємом кістковоїтканини, вяких показанийдіаметртілаімплантата3,6 або 4,2 мм, але надаєтьсяперевага ортопедичнійплатформі більшогорозміру, передбаченіконічніімплантати.
	Примітка. Якщо виконується додаткова підготовка губчатої кістки за допомогою свердла V або X, використовуйте колір, відповідний діаметру тіла імплантату.
	EV,
	V— свердлогвинтове
	3,1
	діаметр
	(Twist DrillEVØ3.1)

	EV,
	EV,
	1— свердлогвинтове
	— свердло конічне
	1,9
	3,1/4,2
	діаметр
	діаметр

	EV,
	(Twist DrillEVØ1.9)
	X— свердлосхідчасте
	(ConicalDrill EV Ø3.1/4.2)
	3,1/3,45
	діаметр

	EV,
	3— свердлосхідчасте
	(Step DrillEV Ø3.1/3.45)
	2,5/3,1
	діаметр
	(StepDrillEV Ø2.5/3.1)
	Примітка. У випадку конічних імплантатів колір відповідає діаметру тіла імплантата.
	Свердло

	EV
	направляюче
	(Guide DrillEV)
	Свердло

	EV
	списеподібне
	(PrecisionDrill EV)

	EV,
	V— свердлогвинтове
	3,7
	діаметр
	(Twist DrillEVØ3.7)

	EV,
	EV,
	1— свердлогвинтове
	— свердло конічне
	1,9
	3,7/4,8
	діаметр
	діаметр

	EV,
	(Twist DrillEVØ1.9)
	X— свердлосхідчасте
	(ConicalDrill EV Ø3.7/4.8)
	3,7/4,05
	діаметр

	EV,
	3— свердлосхідчасте
	(Step DrillEV Ø3.7/4.05)
	2,5/3,1
	діаметр
	(StepDrillEV Ø2.5/3.1)
	Примітка.У випадку конічних імплантатів колір відповідає діаметру тіла імплантату.

	EV,
	—свердло східчасте
	діаметр
	3,1/3,7
	(Step Drill EV Ø3.1/3.7)
	Підготовлення лунки імплантату




	Розширенийпротоколсвердліннядляпрями х
	імплантатів OsseoSpeed® EV таконічних
	імплантатів OsseoSpeed® EV
	В ділянках з обмеженою кісткою протокол свердління може бути розширений для більш чіткого керівництва з більшоюкількістюетапівсвердління . Данийпідхідособливоефективнийуситуаціяхзнадвузьким альвеолярнимгребнем. («лезоножа»).
	OsseoSpeed® EV
	Прямі імплантати
	A B
	A B
	A B
	A B
	OsseoSpeed® EV
	Конічні імпланати

	4,2
	4,8
	Підготовлення лунки імплантата


	Підготування остеотомічного отвору
	Альтернативна*
	Препарування
	губчатої кістки

	Обов'язкова
	Препарування
	Препарування
	кортикальної кістки
	губчатої кістки
	Додаткове препарування-додаткове препарування -
	–0.15
	–0.3  0
	тіла імплантату

	–0.3
	–0.5
	апікальної ділянки

	–0.0
	–0.8 –0.4  0
	–0.5
	кортикальна
	 або товста
	кістка

	–0.3
	–0.8
	–0.4
	 0
	–0.5
	Тонка кортикальна кістка
	–0.8
	–0.4
	 0
	–0.5


	1—6
	Приміт.ка



	Покроковий опис встановлення імплантату:
	OsseoSpeed® EV
	Нижче наводиться покроковий протокол препарування та встановлення імплантату дентального OsseoSpeed EV 4.2 S
	довжиною 13 мм (OsseoSpeed EV 4.2 S, 13 mm).
	Примітка.Свердління повинно проводитися на максимальній швидкості 1500 об./хв з ретельним промиванням .
	A B
	A B
	A B
	A B
	EV,
	Свердло гвинтове
	1,9(TwistDrill EV 1.9)
	діаметр
	2,5/3,1
	Свердло східчасте EV,
	діаметр
	3

	(Step Drill EV 2.5/3.1)
	3,1/3,7
	Свердло східчасте EV,
	(Step Drill EV 3.1/3.7)
	діаметр

	Підготування лунки імплантата



	A B
	A B
	EV
	Свердлокортикальне
	(CorticalDrillEV)
	Завершітьпідготовлення остеотомічного
	отвору висвердлюванням до відмітки повної глибини. Використовуйте кортикальне свердло в залежності від товщини кортикальної кістки:
	Кортикальне свердло
	для тонкої кортикальної кістки
	Кортикальне свердло
	для товстої кортикальної кістки

	Додаткове препаруванняг убчатої кістки
	Якщо необхідно, препарування може бути
	виконано з використанням одного знаступних 
	св ердл :

	V свердло гвинтове EV
	(Twist Drill EV)
	Після відкриття прикордонного кортик ального 
	шару кортикальним свердлом
	використовуватися свердло
	A або B може
	V для
	послаблення підтри
	мки  апікальної кістки, коли 
	така підтримка необхідна .


	EV
	свердло с хідчасте
	(Step Drill EV)
	Після відкриття прикордонного  кортикальн ого 
	шару свердлом
	B в  доповнення до послаблення підтримки  апікальної кістки використовується свердло  X для розширення ділянки тіла остеотомічного  отвору в ситуаціях з більш щільною кісткою,  наприклад в нижній щелепі.

	Зміна глибини остеотомічного отвору
	Ретельновиміряйте глибину остеотомічного
	отвору
	.В икористовуйте для глибини ту ж саму клінічну
	точку відліку,що й для заплановоного положення імплантату.
	■Перевіртеглибину ділянки встановлення імплантатапіслясвердління з використанням
	EV
	гл ибиноміраімплантата
	(ImplantDepthGauge EV).
	ПриміткаГлибина повинна бути достатньою, для
	того щоб імплантат знаходився на рівні прилеглої маргінальної кістки або трішки нижче.

	Підготовлення лунки імплантату



	Покроковийопис встановлення імплантату :
	OsseoSpeed® EV
	A B
	Захват імплантата
	П риєднайте потрібний імплантовод
	EV (Implant Driver EV) .
	до кутового наконечника
	■Переконайтеся що імплантовод встановлений в
	ім п лантат до кінця. (а).
	■Натисніть для того щоб активувати функцію
	п ер енесення перед тим як захватити імплантат, (б).
	Не застосовуйте надмірного тиску.
	а)
	б)

	Механічне встановлення імплантату
	Встановіть імплантат за допомогоюкутового
	наконечника при низькій швидкості обертання (25
	о б. /хв) з ретельним промиванням та максимальним
	зусиллям фіксації 45 Нсм.
	■Проверніть імплантат в остеотомічний отвір. Уникайте надмірного тиску.
	Примітка.При встановленні імплантата сила
	ф ік сації не повинна перевищувати 45 Нсм. Якщо
	при досягненні 45 Нсм імплантат не встановлений повністю, викрутіть /вилучіть імплантат та розширте остеотомічний отвір, наскільки необхідно. (див. «Додоткове препарування остеотомічного отвору »).
	Рекомендуєтся тримати під рукою титанові щіпці, на випадок якщо імплантовод не забезпечить достатньої фіксації під час процедури вилучення .

	Ручне встановлення імплантату
	EV
	П риєднайте імплантовод
	(Implant Driver EV),
	щільно притиснувши

	EV
	його дохірургічного тримача
	(Surgical Driver HandleEV).
	■Імплантовод встановлений вірно якщо
	ко л ьорове маркування безпосередньо
	контактує з тримачем . ■Встановлюйте імплантат.



	ідготовлення лунки імплантату
	6 мм 5 мм 4 мм 3 мм 2 мм
	0 мм
	Точка відліку
	(0) для відміток глибини відповідає найнижчому рівню зкошення


	Приєднання
	Приєднайте імплантовод EV
	(Implant Driver EV) та хірургічний тримач
	до ключа до звуку клацання.

	Вибір положення
	Р озмістіть одне з поглиблень імплантовода
	букально для забезпечення оптимального розположення готових абатментів з
	використанням ключа динамометричного EV
	(TorqueWrench EV) з хірургічним тримачем.
	■Вилучте імплантовод , обережно діставши його з імплантата.

	Завершення встановлення імплантату
	Продовжіть процедуру завершення
	встановлення імплантату у відповідності з
	о дн оетапним або двохетапним протоколом .
	Підготування лунки імплантату

	Одноетапний хірургічний протокол
	HealDesign EV
	Формувач ясен
	Кругліформиможутьзастосовуватися в будь яких положеннях в ротовій
	порожнині.
	■Трикутна форма призначена для імплантатів у передньому відділі та імітації форми різців та ікол.
	■В исота та діаметр розроблені у відповідності з постійними абатментами для
	забезпечення формування мяких тканин.
	Встановленн я
	О беріть формувач ясен
	HealDesign EV для отримання потрібної
	анатомії мяких тканин
	■Встановіть стерильний формувач ясен
	HealDesign
	EV
	безпосередньо із блістерного опакування
	за допомогою шестигранної викрутки EV
	(HexScrewdriver EV).


	HealDesign EV,
	Формувач ясен круглий
	Закріпіть формувач ясен ручним методом за
	допомогою легкого натиску (5–10 Нсм).

	Формувач ясен трикутний
	HealDesign EV,
	Привикористаннідвохкомпонентного
	HealDesign EV
	трикутного формувача ясен
	для
	початкувстановітьйого за допомогою
	EV
	шестигранної викрутки
	(Hex ScrewdriverEV).
	■Проверніть гільзуабатмента до досягнення п отрібного
	положення індексу.
	■Затягніть формувач ясен ручним методом за
	допомогою легкого натиску (5–10 Нсм).

	ідготтовлення лунки імплантату


	Двохетапний хірургічний протокол
	EV (Cover Screw EV)
	Гвинт-заглушка
	Одинваріантдлякожноїділянкизєднання
	Гвинт-заглушка EV
	(Cover Screw EV)
	Вставтегвинт-заглушку EV (Cover
	Screw EV) за допомогою шестигранної
	викрутки EV (Hex Screwdriver EV).
	■Затягніть за допомогою легкого натиску (5–
	1 0 Нсм).
	■Обережно поверніть на місце
	сл изово-надкісні лоскути та щільно заш ийте .

	Встановлення абатмента
	Післявідповідноїфазизаживленнявідкрийтета
	вилучітьгвинтзаглушку EV (Cover Screw EV)за допомогоюшестигранноївикрутки EV
	(HexDriverEV).
	■ Встановіть обраний формувач ясен або реставраційнийтимчасовий, абопостійний
	аб атмент.
	Примітка .Привилученнікомпонентащо складаєтьсяздвохчастин, притримуйтегільзута гвинтразом.
	Підготування лунки імплантату



	Покроковий опис встановлення імплантату :імплантат
	OsseoSpeedEV
	mm)
	Протокол свердліннядля імплантатів 6 мм

	довжиною 6 мм (OsseoSpeed® E V, 6
	такий як і для імплантатів іншої довжини
	A B
	4.8
	A B
	A B
	A B
	Індикатор напрямку EV
	(Direction Indicator EV)


	Підготовлення лунки імплантату


	A B
	A B
	A B
	мм—свердлокортикальне
	EV (Cortical Drill EV)
	Завершітьпідготовлення
	остеотомічного отвору висвердлюванням до маргінального краю лінії відмітки глибини. В залежності від товщини кортикальної кістки , використовуйте кортикальне свердло А або В що призначене спеціально для імплантатів 6 мм.
	6 мм
	6 мм

	Додаткове препарува ння
	губчатої кістки
	Якщо необхідно препарування
	може бути виконано з використанням о дного з наступних свердл :

	Глибиномірімплантата EV
	(Implant Depth Gauge EV)
	Післясвердліннявикористовуйте
	глибиномірімплантату EV
	(Implant Depth Gauge EV)
	для перевірки глибини остеотомічного отвору.

	EV (Twist Drill EV)
	свердло гвинтове
	Післявідкриття прикордонногокортикального шару
	Aабо
	кортикальним свердлом о
	може використовуватися
	для послаблення підтримки апікальної кістки, коли
	свердло
	така підтримка не показана.

	EV (Step Drill EV)
	свердло східчасте
	Післявідкриття прикордонного кортикальногошарукортикальним
	свердлом Bв доповнення до послаблення підтримки апікальною кісткою використовується свердло
	Xдля розширення ділянки тіла остеотомічного отвору в
	ситуаціях з більш щільною кісткою, наприклад на нижній щелепі.

	Встановленн я
	Встановітьімплантатза
	допомогою кутового наконечника при низькій швидкості обертання (25 об./хв) тамаксимальному зусилліфіксації 45 Нсм.
	Підготовлення лунки імплантату


	EV (Torque Wrench EV)
	Ключ динамометричний
	хірургічне втручання
	Динамометричнй ключ з хірургічнимтримачем використовується при встановленні та припасуванні імплантату.
	При використанні з ортопедичним тримачем динамометричний ключ може також використовуватися для затягування гвинтів абатментів та гвинтів мостоподібних протезів.

	Збір
	Приєднання
	EV
	EV

	Використання
	Підготовлення лунки імплантату
	1.
	2.


	Розборка
	Зніміть тримач з ключа
	Зніміть голівку, натиснувши пальцем на
	поглиблення (1) та обережно потягнувши голівку (2).

	Очищення та висушу вання
	Три окремі деталі тепер можна очистити за
	допомогою води та щітки . Дати деталям просохнути.

	Стерилізація
	Слідкуйте за інструкцією по використанню
	від виробника

	Динамометричний ключ для системи
	Astra Tech Implant System® EV
	імплантатів
	Процедури встановлення
	Рекомендовані зусилля фіксації
	Очищення та стерилізація 


	Очищення та стерилізація 
	Всі свердла, за виключенням одноразового свердла списеподібного EV (Precision Drill EV), можна використовувати приблизно десять разів. Якщо свердла не планується використовувати повторно , помістіть їх до контейнера з гострими відходами одразу після завершення процедури встановлення імплантата.
	Примітка.Одноразові вироби повторно використовувати не можна.
	Видаліть залишки тканин та кістки , зануривши використані вироби в теплу воду (< 40 °C /104 °F). Не використовуйте фіксуючі засоби або горячу воду, оскільки це може вплинути на наступні результати очищення. Вироби слід тримати у вологому середовищі до початку наступного етапу. У випадку ключа для
	встановлення абатмента прямого EV (Direct Driver EV Ø 3.3, Ø 4)
	та ключа для встановлення абатмента шаровидного EV (Ball Abutment Driver EV) збереження у вологому середовищі є обовязковим .
	Якщо очищення відкладається більш ніж на 120 хв, занурте інструменти у ванночку з очищаючим та дезинфікуючим розчином для запобігання висихання пятен та (або) залишків крові та інших забруднень.
	Підготовлення до очищення
	Необхідно розібрати наступні вироби
	EV (Large Tray EV)
	набір хірургічний великий
	EV (Small Tray EV);
	та набір малий
	■компоненти для зняття відбитків трансфери
	для закритої та відкритої ложки

	Ручна процедура
	Нанесіть миючий засіб Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert,
	Гамбург) або аналогічний розчин на всі поверхні.
	Протріть зовнішню та якщо можливо внутрішню поверхню інструмента м'якою нейлоновою щіточкою до повного видалення плям та залишків. Промийте внутрішні
	канали миючим розчином за допомогою голки для промивання, одягнутою на шприц.
	Перевірте чи не лишилось в каналах плям та залишків. Лишіть інструменти в ультразвуковій ванночці з миючим розчином на 10 хв. , за виключенням свердл та набрів. Промийте під чистою та проточною водою до повного видалення слідів від миючого розчину. Промийте внутрішні канали водою за допомогою голки для промивання.
	Приготуйте ванночку з розчином для дезінфекції інструментів
	D212 (DÜRR SYSTEM-HYGIENE) або аналогічним
	дезинфікуючим розчином у відповідності з інструкціями виробника миючого засобу. Повністю занурте інструменти на час що вказаний виробником.
	Промийте внутрішні канали три рази за допомогою голки для промивання.
	Промийте під чистою проточною водою до видалення усіх слідів дезинфікуючого розчину. Промийте внутрішні канали за допомогою голки для промивання .
	Висушіть інструменти за допомогою медичного стислого повітря та протріть
	безворсовими одноразовими серветками.

	Автоматична процедура
	Помістіть інструменти в миючий дезинфектор
	— Vario TD або аналогічний — у співвідношенні з рекомендаціями постачальника. Приклад миючої
	програмVи ario TD:
	■попереднє миття , 20 °C;
	■очисщення з використанням миючого засобу —
	neodisher MediClean forte (Dr. Weigert, Гамбург)
	або аналогічного розчину   при 45–55 °C;
	EV
	Набір хірургічнийвеликий
	(Large TrayEV)
	Набір малий
	EV (Small Tray EV)
	■ нейтралізація;
	проміжне промивання ;
	дезинфекція, > 90 °C (бажано 93 °C), 5 хв;
	■ сушка.


	Огляд та перевірка функціонування
	Свердла необхідно змінювати , як тільки погіршуються ріжучі властивості. Викидуйте тупі або пошкоджені вироби.
	Очищення та стерилізація


	Упаковка перед стерилізацією
	Ретельновисушіть всі вироби перед процесом стерилізації для запобігання корозії. Зберіть лоток та розложіть свердла та інструменти у порядку букв /номерів свердл, якщо можливо. Рекомендується завернути інструменти та лоток у відповідності з вказівками виробника упакувального матеріалу для стерилізації. Рекомендується розмістити абатменти , гвинти та примірочні вироби в пакет для стерилізації.
	Примітка.В США: використовуйте одобрений FDA пакет для стерилізації та встановіть час сушки на 16 хв. по закінченню цикла стерилізації паром.
	Примітка.В США: рекомендується нагрівання в сухожаровій
	шафі (160 °C / 320 °F в продовж 4 годин).
	У випадку абатмента Atlantis з діоксида цирконія рекомендується нагрівання в сухожаровій шафі
	(160 °C / 320 °F в продовж 4 годин).

	Збереження
	Виробимаютьзберігатися в оригінальних упаковках у сухому
	місці при кімнатній температурі (18–25 °C /64–77 °F). Використовуйте стерилізовані компоненти в продовж терміну
	придатності що вказаний виробником пакета для стерилізації.

	Стерилізація
	Стерилізація паром з передвакуумним циклом
	(134 °C / 275 °F в продовж 3 хв).

	Процедура стерилізації для виробівз
	ц ирконія
	Вироби забороняється стерилізувати впаровомуавтоклаві.

	діоксида
	Подібна обробка може впливати на механічні властивості матеріалу.
	У випадку абатмента цирконієвого ZirDesign
	рекомендується рідка хімічна стерилізація або високоактивна дезинфекція.
	ПриміткаСлідкуйте інструкціям виробника по обслуговуванню
	таочищенню кутових наконечників та ключа динамометричного
	EV (TorqueWrenchEV).

	Заява про очищення та стерилізацію компонентів системи
	імплантатів Astra Tech Implant System® EV
	Компанією Dentsply Sirona розроблені та атестовані інструкції
	по очищенню та стерилізації компонентів системи імплантатів
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